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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2 CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

w

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LED1)

ATX Power Connector (ATXPWRI1)

USB 3.2 Genl Header (USB3_56)

SATA3 Connector (SATA3_3) (Upper)

10 SATA3 Connector (SATA3_4) (Lower)

11  SATA3 Connector (SATA3_2) (Lower)

12 SATA3 Connector (SATA3_1) (Upper)

13 System Panel Header (PANELI)

14 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

15 Chassis Intrusion Header (CI1)

16  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
17 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
18 Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)

19 USB 2.0 Header (USB_5_6)

20 USB 2.0 Header (USB_3_4)

21 COM Port Header (COM1)

22 TPM Header (TPMS1)

23 RGB LED Header (RGB_HEADER1)

24  Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

25 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOLI)

26 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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No. Description No. Description

1 USB 2.0 Ports (USB_1_2) 8 USB 3.2 Genl Ports (USB3_12)

2 D-Sub Port 9 USB 3.2 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_1)
3 LAN RJ-45 Port* 10 USB 3.2 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
4 Line In (Light Blue)** 11  HDMI Port

5 Front Speaker (Lime)** 12 DVI-D Port

6  Microphone (Pink)** 13 PS/2 Mouse/Keyboard Port

7 USB 3.2 Genl Ports (USB3_34)

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED

=

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

off No Link off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B450M Pro4 R2.0 motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this manual will be subject to change without notice. In case any modifica-
tions of this manual occur, the updated version will be available on ASRock’s website
without further notice. If you require technical support related to this motherboard,
please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well.
ASRock website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

ASRock B450M Pro4 R2.0 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
ASRock B450M Pro4 R2.0 Quick Installation Guide

ASRock B450M Pro4 R2.0 Support CD

1 x I/O Panel Shield

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

2 x Screws for M.2 Sockets (Optional)



1.2 Specifications

Platform e Micro ATX Form Factor
¢ Solid Capacitor design

CPU * AMD AM4 Socket
¢ Digi Power design

* 10 Power Phase design
Chipset e AMD Promontory B450

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology

e 4x DDR4 DIMM Slots

e AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered
memory*

* AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Picasso) support DDR4
2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory*

* For Ryzen Series CPUs (Picasso and Raven Ridge), ECC is only
supported with PRO CPUs.

* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)

* Please refer to page 22 for DDR4 UDIMM maximum
frequency support.

* Max. capacity of system memory: 64GB

e Supports Extreme Memory Profile (XMP) memory modules

¢ 15u Gold Contact in DIMM Slots
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Expansion
Slot

Graphics

Audio

AMD Ryzen series CPUs (Matisse, Summit Ridge and Pinnacle
Ridge)
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)
AMD Ryzen series CPUs (Picasso, Raven Ridge)
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)
AMD Athlon series CPUs
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x4 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)

* Supports NVMe SSD as boot disks
¢ 1x PCI Express 2.0 x1 Slot
e Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX"™

o Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*
* Actual support may vary by CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.
* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory
installed.
e Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
e Supports Triple Monitor
e Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
e Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz
e Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz
e Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)
e Supports HDCP 1.4 with DVI-D and HDMI 1.4 Ports
e Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port

e 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALC892/897 Audio Codec)

e Supports Surge Protection



LAN

Rear Panel
1/0

Storage

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

1 x D-Sub Port

1 x DVI-D Port

1 x HDMI Port

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD Pro-
tection)

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD Pro-
tection)

4 x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use,
the other one will be disabled.
e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type

2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge
and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series
APU)**

** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit
e 1x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type

2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module



B450M Pro4 R2.0

Connector

BIOS
Feature

e 1x COM Port Header
e 1xTPM Header
¢ 1 x Chassis Intrusion Header
¢ 1x Power LED and Speaker Header
¢ 1xRGBLED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
¢ 1x Addressable LED Header
* Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
¢ 1x AMD Fan LED Header
*The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum
load of 3A (36W) and length up to 2.5M.
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
e 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
¢ 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and
CHA_FAN3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
e 1x 24 pin ATX Power Connector
* 1x8pin 12V Power Connector
¢ 1 x Front Panel Audio Connector
e 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD
Protection)
e 1x USB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
e Supports “Plug and Play”

e ACPI 5.1 compliance wake up events

e Supports jumperfree

e SMBIOS 2.3 support

¢ DRAM Voltage multi-adjustment



10

Hardware
Monitor

0s

Certifica-
tions

Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-
ter Pump Fans

Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Pump Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans
Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

CASE OPEN detection

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

ing the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-

2 Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjust-

party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause
damage to the components and devices of your system. It should be done at your own
risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.

12
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1
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Installing the AM4 Box Cooler SR2

16
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4-pin FAN cable

4-pin FAN cable

RGB LED Cable

*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 32 for the orientation of

AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LEDI).

18
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Installing the AM4 Box Cooler SR3
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USB 2.0 Header

is the interface to the LED control board on the SR3, it requires the AMD

note that this connector

Please

utility "SR3 Settings Software" to control the LED.

*The diagram shown here are

efer to page 29 for the orientation of USB Header.

for reference only. Please r

21



2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)
- SR - - 3200
- DR - - 3200
- SR - SR 3200
- DR - DR 3200

SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

22
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Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2933

- SR - SR 2933

- DR - DR 2933
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400

Ryzen Series CPUs (Picasso):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2667

- SR - SR 2667

- DR - DR 2400
SR SR SR SR 2133
SR/DR DR SR/DR DR 1866

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 1866

23
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Ryzen Series CPUs (Summit Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 2667

- DR - - 2667

- SR - SR 2667

- DR - DR 2667
SR SR SR SR 2667
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400

Ryzen Series CPUs (Raven Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)
- SR - - 2933
- DR - - 2667
- SR - SR 2667
- DR - DR 2667
SR SR SR SR 2667
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label
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The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.




2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIEI (PClIe 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 2.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations

PCIE1 PCIE2 PCIE3

Ryzen Series CPUs (Matisse) x1 x16 x4

Ryzen Series CPUs (Summit Ridge) x1 x16 x4

Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge) x1 x16 x4

Ryzen Series CPUs (Picasso) x1 x8 x4

Ryzen Series CPUs (Raven Ridge) x1 x8 x4

Athlon Series CPUs x1 x4 x4

26
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“OPCI’I”.

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS

(CLRCMOSI1) - Open: Default
2-pin Jumper
(see p.1, No. 18)

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRCMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

6-2 If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option

“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

27



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 13)

Connect the power
switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header
according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S3 sleep state.
The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when
the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.




Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DU,\,?,\;J:;AMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) sy | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 14) ; header.

PLED+|

PLED+
PLED-
Serial ATA3 Connectors <‘°| =] <, These four SATA3
(SATA3_1: g |- g connectors support SATA
see p.1, No. 12) (Upper) % =] & data cables for internal
(SATA3_2: ;| $| storage devices with up to
see p.1, No. 11) (Lower) E |- E 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_3: *n =l » *M2_2and SATA3_3
see p.1, No. 9) (Upper) share lanes. If either one
(SATA3_4: of them is in use, the other
see p.1, No. 10) (Lower) one will be disabled.
USB 2.0 Headers There are two headers
USB_PWR
P-

(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 20)
(9-pin USB_5_6)
(see p.1, No. 19)

on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.

USB 3.2 Genl Header

Vbus

There is one header on

Vbus IntA_PB_SSRX- .
(19-pin USB3_56) Inth_PA_SSRX- mapessre this motherboard. Each
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1 or 8, No. 8) onp marsssx.  USB 3.2 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ nD support two ports.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Front Panel Audio Header OND - encE# This header is for
i MIC_RET . . .
(9-pin HD_AUDIO1) ‘ "oumm connecting audio devices
(see p.1, No. 25) STOTET TS to the front audio panel.
1 ][] [e)
[ Tour2.t
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2 L

B450M Pro4 R2.0
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Q -

. If you use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must
support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and
chassis manual to install your system.

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan FAN. SPEED CONTROL . This motherboard

Connectors FA,\TA\'/“éfTP:é[E’ 2 provides three 4-Pin water

(4-pin CHA_FAN1/WP) © oo 1 cooling chassis fan

(see p.1, No. 26) connectors. If you plan to

(4-pin CHA_FAN2/WP) N connect a 3-Pin chassis

(see p.1, No. 16) FANfV"”"GE—Cg:ERO_L Fan_speen_controL Water cooler fan, please

(4-pin CHA_FAN3/WP) connect it to Pin 1-3.

(see p.1, No. 17) T2 4

CPU Fan Connector FAN_SPEED This motherboard pro-

FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-pin CPU_FAN1) N | |FAN-SPEED_CONTROL yides a 4-Pin CPU fan

(see p.1, No. 3) (Quiet Fan) connector.
1.2 3 4

If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU/Water Pump Fan FAN_SPEED This motherboard

FAN_VOLTAGE_CONTROL

Connector oD | |FAN-SPEED-CONTROL provides a 4-Pin water
(4-pin CPU_FAN2/WP) cooling CPU fan
(see p.1, No. 2) rees connector. If you plan

to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.
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ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1,No. 7)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin

13.
ATX 12V Power 8 o 5 This motherboard
Connector LI provides a 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) i power connector. To use a
(see p.1,No. 1) ! ' 4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.
Serial Port Header RRXD1 This COM1 header
(9-pin COM1I) supports a serial port
(see p.1, No. 21) ) module.
Chassis Intrusion Header , This motherboard
(2-pin CI1) GND supports CASE OPEN
(see p.1, No. 15) signa! detection feature that
detects if the chassis cove
has been removed. This
feature requires a chassis
with chassis intrusion
detection design.
TPM Header . B This connector supports
(17-pin TPMS1) % ?: % s % g g g Trusted Platform Module
(see p.1, No. 22) ! (TPM) system, which can
olololo]ololo]o]o securely store keys, digital
g‘ 3‘ ;l g‘ 5‘ 8‘ 5‘ é‘ g‘ certificates, passwords,
¢ E §933 £35° and data. A TPM system
; E‘ 5 also helps enhance
H 5 network security, protects

digital identities, and

ensures platform integrity.
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AMD FAN LED Header
(4-pin AMD_FAN_
LED1)

(see p.1, No. 6)

12V G R B

AMD FAN LED Header is used
to connect RGB LED

extension cable that comes with
AMD heatsink. The cable
connection allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the FAN
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may

be damaged.

RGB LED Header
(4-pin RGB_LEDI)
(see p.1, No. 23)

12VG R B

This header is used to connect
RGB LED extension cable which
allows users to choose from vari-
ous LED lighting effects.
Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 39 for fur-

ther instructions on this header.

Addressable LED Header
(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 24)

1
GND
DO_ADDR

VOouT

This header is used to connect
Addressable LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 40 for fur-

ther instructions on this header.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3
x4 (32 Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or
Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series APU).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
/ '3 ) | Step2

Depending on the PCB type and

o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
L

location to be used.

|
! 1

~@
-©

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.
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( ad)<—

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

SanDisk
Intel

Intel
Kingston
Samsung
ADATA
Crucial
ezlink
Intel
Kingston
Kingston
LITEON
PLEXTOR
PLEXTOR
SanDisk
SanDisk
SanDisk
Transcend
V-Color
V-Color
WD

PCle

PCle

PCle

PCle

PCle

SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen?2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
ADATA - AXNS381E-128GM-B
Crucial-CT240M500SSD4-240GB
ezlink P51B-80-120GB

INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SM228053G2/120G - Win8.1
Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
SanDisk X400-SD8SN8U-128G

Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
SanDisk-SD6SN1M-128G

Transcend TS256GMTS800-256GB
V-Color 120G

V-Color 240G

WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website

for details: http://www.asrock.com
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_2) supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module.

* M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be
disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

; o { Step 2
! o / Depending on the PCB type and
/ f ﬂ g length of your M.2_SSD (NGFF)
: module, find the corresponding nut
—— location to be used.
o
I R T N
Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm

Module Type Type2230  Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoft based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3 and

4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoft by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

-0
~@
-0

standoff into the desired nut location

on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

© module only fits in one orientation.
D
©
D
i Step 6
g ) . .
‘ Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
’ = Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA SATA ADATA - AXNS381E-128GM-B
Crucial SATA Crucial-CT240M500SSD4-240GB
EZLINK SATA EZLINK P51B-80-120GB

Intel SATA INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SATA Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
Kingston SATA Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
LITEON SATA LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
SanDisk SATA SanDisk-SD6SN1M-128G

SanDisk SATA SanDisk X400-SD8SN8U-128G
SanDisk SATA Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
Transcend  SATA Transcend TS256GMTS800-256GB
Transcend  SATA Transcend TS64GMTS400-64GB
V-Color SATA V-Color 120G

V-Color SATA V-Color 240G

WD SATA ‘WD BLUE WDS100T1B0B-00AS40
WD SATA WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website
for details: http://www.asrock.com
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2.9 ASRock Polychrome RGB

ASRock Polychrome RGB is a lighting control utility specifically designed for unique individuals
with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by connect-

ing the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including Static,

Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strips to the RGB LED Header (RGB_HEADERI) on the

motherboard.

Bl

ul n

EEEESIS

P

RGB_HEADERI1
[ ]
i ) = = - I

e
12V G R B

DH
'O
u

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-

ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.

N
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C

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LEDI) on

onnecting the Addressable RGB LED Stri

the motherboard.

I In|

o

BE

B450M Pro4

ADDR_LED1

1
GND

DO_ADDR
> -

A

vouT

. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable

may be damaged.

. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system

and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/

GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.



ASRock Polychrome RGB Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome RGB utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your
PC style your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

LED Channel: Chipset Heatsink

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects
for all LED regions of ¥ Apply Al
the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B450M Pro4 R2.0 von ASRock entschieden haben —
ein zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitat und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
konnen, kann der Inhalt dieser Anleitung ohne Ankiindigung geindert werden. Falls diese
Anleitung irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere
Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in
Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite:

ASRock-Website http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

e ASRock B450M Pro4 R2.0-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
¢ ASRock B450M Pro4 R2.0-Schnellinstallationsanleitung

¢ ASRock B450M Pro4 R2.0-Support-CD

¢ 1xE/A-Blendenabschirmung

o 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

e 2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform ¢ Micro-ATX-Formfaktor
e Feststoftkondensator-Design

Prozessor * AMD-AM4-Sockel
¢ Digi Power design

¢ 10-Leistungsphasendesign

Chipsatz e AMD Promontory B450

Speicher ¢ Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

¢ 4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

® Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstiitzen
DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, un-
gepufferter Speicher*

* Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge) unter-
stiitzen DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC
und non-ECC, ungepufferter Speicher*

* Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso) unterstiitzen
DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepuffer-
ter Speicher*

* Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Summit Ridge) unter-
stiitzen DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC
und non-ECC, ungepufferter Speicher*

* Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge) unterstiitzen
DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, ungepuft-
erter Speicher*

* Fiir Prozessoren der Ryzen-Serie (Picasso und Raven Ridge),
ECC wird nur mit PRO-Prozessoren unterstiitzt.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitat-
sliste auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

* Bitte beachten Sie Seite 22 fiir die maximal unterstiitzte Frequenz
von DDR4-UDIMM.

¢ Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB

¢ Unterstiitzt Extreme-Memory-Profile- (XMP) Speichermodule

* 15-u-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Erweiter- CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Matisse, Summit Ridge und
ungssteck- Pinnacle Ridge)
platz e 1x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x16-Modus)*

¢ 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)
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CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Picasso, Raven Ridge)
¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x8-Modus)*
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)
CPUs der AMD-Athlon-Serie
¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x4-Modus)*
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x1-Steckplatz
e Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™

Grafikkarte o Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon''-Vega-Serie in APU
der Ryzen-Serie*
* Tatsdchliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren
* DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Max. geteilter Speicher 2GB. Max. Freigabespeicher unterstiitzt
bis zu 16GB.
* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation
von 32GB Systemspeicher.
¢ Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und
HDMI
¢ Unterstiitzt drei Monitore
¢ Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 24 Hz / (3840 x 2160) bei 30 Hz
¢ Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz
¢ Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz
¢ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12
bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI
1.4-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
e Unterstiitzt HDCP 1.4 mit DVI-D- und HDMI 1.4-Ports
¢ Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-
Port

Audio e 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892/897-
Audiocodec)

* Unterstiitzt Uberspannungsschutz



B450M Pro4 R2.0

LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x D-Sub-Port

1 x DVI-D-Port

1 x HDMI-Port

2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

4 x USB-3.1-Genl1-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrosta-
tische Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon

4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

*M2_2, und SATA3_3 nutzen Lanes gemeinsam. Wenn einer von
ihnen benutzt wird, wird der andere deaktiviert.
e 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-

2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)
(mit Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge und Pinnacle
Ridge) oder Gen3 x 2 (16 Gb/s)(mit CPUs der Athlon-Serie)**

** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit
* 1x M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-

2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul
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Anschluss

BIOS-
Funktion

¢ 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
¢ 1 x TPM-Stiftleiste
¢ 1 x Gehiuseeingriff-Stiftleiste
e 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
¢ 1x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
¢ 1 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
¢ 1 x AMD-Lifter-LED-Stiftleiste
* Die LED-Stiftleiste des AMD-Liifters unterstiitzt LED-Streifen
mit einer maximalen Last von 3 A (36 W) und einer Lange von bis
zu 2,5 m.
¢ 1 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Lifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
¢ 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24
W).
* 3 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehéduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerlifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24
W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP und CHA_
FAN3/WP konnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger
Lisfter verwendet wird.
* 1x24-poliger ATX-Netzanschluss
¢ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
¢ 1 x Audioanschluss an Frontblende
e 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
e 1x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

¢ AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

¢ Unterstiitzt ,Plug-and-Play“

¢ ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

¢ Unterstiitzt Jumper-frei

e SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

¢ DRAM-Spannungsmehrfachanpassung
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Hard- e Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Ge-

wareiiberwa- héuse-/Wasserpumpenliifter

chung e Liftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehause-/
Wasserpumpenliifter

¢ Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifter-
geschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

* Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

* Gehiuse-offen-Erkennung

e Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, Vcore

Betriebssys- ® Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

tem

Zertifizierun- e FCC,CE

gen o ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)
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* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

A

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstel-
lungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Uber-
taktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, besti Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten
und Gerite Thres Systems beschidigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durch-
gefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mégliche Schéden, die durch eine
Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe

auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”.

W W

Short Open
CMOS-léschen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS 16schen
(CLRCMOSI1) Offen: Standard

2-poli
(siehe S. 1, Nr. 18) poliger Jumper

CLRCMOSI1 ermoglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Loschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlielen
Sie dann die Kontakte an CLRCMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten
Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn
die CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der
CMOS-Loschung zu entfernen.

Q Falls Sie den CMOS loschen, wird maglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte pas-
sen Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Netzschalter,
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 13)

Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehiuse entsprechend der
nachstehenden Pinbelegung

HDLED- . . . .
HDLED+ mit dieser Stiftleiste. Beachten

Sie vor Anschlieen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTIN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie kinnen die Ab-
schaltung Thres Systems tiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Laut-
sprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Thres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher,
dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.




Betrieb-LED- und SPEAKER Bitte verbinden Sie die Betrieb-
Lautsprecher-Stiftleiste DUNEI> W MY LED des Gehauses und den
(7-polig, SPK_PLED1) sy | Gehéuselautsprecher mit dieser
(siehe S. 1, Nr. 14) . Stiftleiste.
PLED+|
PLED+
PLED-
Serial-ATA-III-Anschliisse <‘°| =] <, Diese vier SATA-III-Anschliisse
(SATA3_1: g E g unterstiitzen SATA-Datenkabel
siehe S. 1, Nr. 12) (obere) 5) = (% fiir interne Speichergerate mit
(SATA3_2: ;| N $| einer Dateniibertragungsgeschwi
sieche S. 1, Nr. 11) (untere) E E ndigkeit bis 6,0 Gb/s.
(SATA3_3: e == *M2_2, und SATA3_3 nutzen
siehe S. 1, Nr. 9) (obere) Lanes gemeinsam. Wenn einer
(SATA3_4: von ihnen benutzt wird, wird

sieche S. 1, Nr. 10) (untere)

der andere deaktiviert.

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 20)
(9-polig, USB_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 19)

USB_PWR
P-

Es gibt zwei Stiftleisten an
diesem Motherboard. Jede USB
2.0-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

USB 3.2 Gen1-Stiftleiste

Vbus.

Es gibt eine Stiftleiste an diesem

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-polig, USB3_56) Inth_PA_SSRX- mAPe_ssrxe Motherboard. Jede USB 3.2
IntA_PA_SSRX+ GND
(siehe S. 1 oder 8, Nr. 8) n o maPess- - Genl-Stiftleiste kann zwei Ports
INtA_PA_ - IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND unterstiitzen.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Audiostiftleiste N resence# Diese Stiftleiste dient dem
MIC_RET
(Frontblende) ‘oumn Anschlieflen von Audiogeriten
(9-polig, HD_AUDIOL1) O[o[O] O an der Frontblende.
1
(siehe S. 1, Nr. 25) oL
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L

B450M Pro4 R2.0
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dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Thres Systems die

: 1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss

Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen
sie nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,, Recording Volume
(Aufnahmelautstirke) an.

Gehduse-/Wasserpumpen-
Liifteranschlusse
(4-polig, CHA_FAN1/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 26)
(4-polig, CHA_FAN2/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 16)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— N e

FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet

drei 4-polige Wasserkiihlung-
Gehduseliifteranschlisse. Falls
Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkiihlerliifter anschlieffen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

1.2 3 4
(4-polig, CHA_FAN3/
WP)
(siehe S. 1, Nr. 17)
CPU-Liifteranschluss Dieses Motherboard bietet
(4-polig, CPU_FAN1) FAN_SPEED einen 4-poligen CPU-Liifter-

FAN_VOLTAGE_CONTROL

(siehe S. 1, Nr. 3)

GND FAN_SPEED_CONTROL

anschluss (lautloser Liifter).
Falls Sie einen 3-poligen CPU-

e Liifter anschlieffen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.
CPU-/Wasserpumpen- FAN_SPEED Dieses Motherboard bietet einen

Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 2)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

4-poligen Wasserkiithlung-CPU-
Liifteranschluss. Falls Sie einen
3-poligen CPU-Wasserkiihler-
liifter anschlieffen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.




ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Net-

zanschluss. Bitte schlieflen Sie

B450M Pro4 R2.0

es zur Nutzung eines 20-po-
ligen ATX-Netzteils entlang
Kontakt 1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss 8 o 5 Dieses Motherboard bietet
(8-polig, ATX12V1) LI einen 8-poligen ATX-12-V-Net-
(siehe S. 1, Nr. 1) I zanschluss. Bitte schlieflen Sie

4 1

es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 5 an.

Serieller-Port-Stiftleiste RRXD1 Diese COM1-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

unterstiitzt ein Modul fiir

serielle Ports.

Gehéuseeingriff-Stiftleiste Dieses Motherboard
(2-polig, CI1) GND unterstiitzt die Gehduse-
(siehe S. 1, Nr. 15) signa! offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese

Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehiuseeingrifferkennungsdesign

voraus.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

Dieser Anschluss unterstiitzt
das Trusted Platform Module-
(TPM) System, das Schliissel,
digitale Zertifikate, Kennworter

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

O

6ND O
LAD1 —fO

LaD2 —5
o
18

und Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Stirkung

ano o
SERIRQ # —[O
S_PWRDWN # —]

ano —o

SMB_CLK_MAIN —

SMB_DATA_MAIN —}

der Netzwerksicherheit,

schiitzt digitale Identititen

und gewihrleistet die
Plattformintegritit. 53




AMD-Liifter-LED-

Stiftleiste 12VG R B
(4-polig, AMD_FAN_

LEDI1)

(siehe S. 1, Nr. 6)

Die AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
dient dem Anschluss des mit dem
AMD-Kiihlkérpers gelieferten
RGB-LED-Verlidngerungskabels.
Der Kabelanschluss ermdéglicht
Nutzern die Wahl zwischen ver-
schiedenen LED-Lichteffekten.
Achtung: Installieren Sie das
Liifter-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschadigt werden.

RGB-LED-Stiftleiste
(4-polig, RGB_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 23)

12VG R B

Diese Stiftleiste dient dem
Anschlieflen eines RGB-LED-
Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermoglicht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschiadigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 39.

Adressierbare-LED-
1
Stiftleiste ?%I:l@
GND
(3-polig, ADDR_LED1) DO_ADDR

vouT
(siehe S. 1, Nr. 24)

54

Diese Stiftleiste dient der Verbind-
ung des Adressierbare-LED-Ver-
lingerungskabels, womit Nutzer
zwischen verschiedenen LED-
Lichteffekten wahlen konnen.
Achtung: Installieren Sie das
Adressierbare-LED-Kabel nie-
mals falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschidigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 40.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock B450M Pro4 R2.0, une carte
meére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent

document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mere, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de
ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte mére ASRock B450M Pro4 R2.0 (facteur de forme Micro ATX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock B450M Pro4 R2.0

e CD dassistance ASRock B450M Pro4 R2.0

¢ 1x panneau de protection E/S

e 2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

® 2 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

55



1.2 Spécifications

Plateforme e Facteur de forme Micro ATX
¢ Conception a condensateurs solides

Processeur * Socket AMD AM4
¢ Digi Power design

¢ Alimentation & 10 phases

Chipset e AMD Promontory B450

Mémoire ¢ Technologie mémoire double canal DDR4

* 4x fentes DIMM DDR4

e Les Processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en
charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200/2933/2667/2400/2133*

e Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133*

® Les Processeurs AMD série Ryzen (Picasso) prennent en
charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
2933/2667/2400/2133*

® Les processeurs AMD série Ryzen (Summit Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133*

o Les processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge) pren-
nent en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133*

* Sur les processeurs série Ryzen (Picasso et Raven Ridge), ECC est
pris en charge uniquement avec les processeurs PRO.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)

* Veuillez consulter la page 22 pour connaitre la prise en charge de
la fréquence maximale de 'UDIMM DDRA4.

¢ Capacité max. de la mémoire systéeme : 64GB

¢ Prend en charge les modules mémoire Extreme Memory Profile
(XMP)

¢ Contacts dorés 15y sur fentes DIMM
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Fente
d’expansion

Graphiques

Audio

Processeurs AMD série Ryzen (Matisse, Summit Ridge et
Pinnacle Ridge)

e 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x16)*

¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x4)
Processeurs AMD série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

¢ 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x8)*

¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x4)
Processeurs AMD série Athlon

¢ 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x4)*

¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x4)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
¢ 1x fente PCI Express 2.0 x1
e Prend en charge AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX""

e Carte graphique AMD Radeon" série Vega intégrée dans APU
série Ryzen*
* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur
* DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Meémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée
maximum prise en charge 16 Go.
* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de
mémoire systéme installée.
¢ Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI
¢ Prend en charge la configuration a triple moniteurs
¢ Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @
30Hz
¢ Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz
¢ Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz
 Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI 1.4 (un écran compatible HDMI est requis)
¢ Prend en charge HDCP 1.4 via ports DVI-D et HDMI 1.4
¢ Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI 1.4

e Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC892/897)

e Prend en charge la protection contre les surtensions

57



Réseau ¢ PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

* Realtek RTL8111H

¢ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

* Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

* Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

¢ Prend en charge PXE

Connectique e 1x port souris/clavier PS/2
du panneau ¢ 1xport D-Sub
arriére e 1xport DVI-D

e 1xport HDMI

e 2x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrosta-
tiques)

e 1xport USB 3.2 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

e 1x port USB 3.2 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

* 4 xports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges élec-

trostatiques)
e 1xport RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)
e Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /
microphone
Stockage ¢ 4 x connecteurs SATA3 6,0 Gb/s, prise en charge de RAID (RAID

0, RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement & chaud*
* Lignes partagées M2_2, et SATA3_3. Sil'un des deux est utilisé,
l'autre sera désactivé.

o 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2242/2260/2280 touche M jusqu'a Gen3 x4
(32 Go/s) (avec Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge et
Pinnacle Ridge) ou Gen3 x2 (16 Go/s) (avec série Athlon)**

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

e 1 xsocket M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2 SATA3

6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 touche M
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Connecteur ¢ 1xembase pour port COM
¢ 1xembase TPM
¢ 1 xembase d’intrusion chassis
¢ 1x prise DEL d’alimentation et haut-parleur
¢ 1xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
¢ 1 xembase LED adressable
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
¢ 1 xembase LED de ventilateur AMD
* L'embase LED de ventilateur AMD prend en charge les rubans
LED d'une charge maximale de 3 A (36 W) et d'une longueur
maximale de 2,5 m.
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
* 3 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP et CHA_
FAN3/WP peuvent détecter automatiquement si un ventilateur 3
broches ou 4 broches est utilisé.
¢ 1 x connecteur d'alimentation ATX 24 broches
¢ 1 x connecteur d'alimentation 12 V 8 broches
e 1 x connecteur audio panneau frontal
e 2 xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)
¢ 1 xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en
charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéris- e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du multilingue
BIOS e Prend en charge la fonction « Plug and Play »

e Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

¢ Prend en charge la configuration Jumpfree
¢ Compatible SMBIOS 2.3

¢ Réglage de la tension DRAM
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Surveillance e Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe

du matériel a eau, chéssis /pompe a eau

Systeme

o Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

¢ Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis d’aprés la température du CPU) : Ventila-
teurs de CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

¢ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

¢ Détection CHASSIS OUVERT

¢ Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
Vcore

¢ Microsoft® Windows® 10 64 bits

d’exploitation
Certifications ¢ FCC,CE

¢ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifica-
tions du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

" W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Clear CMOS
(CLRCMOSI1) Ouvert : Par défaut

Cavalier (jumper) a 2 broches
(voir p.1, No. 18)

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramétres du
systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRCMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le
systeme, puis [éteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que
les parametres mot de passe, date, heure et profil de I'utilisateur seront uniquement effacés
en cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier
une fois les données CMOS effacées.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur
ces embases ou connecteurs endo era irrémédiabl t votre carte mére.

Embase du panneau
systéme

(PANNEAUT1 a9 broches)
(voir p.1, No. 13)

HDLED-
HDLED+

Branchez le bouton de mise

en marche, le bouton de
réinitialisation et le t¢émoin détat
du systeme présents sur le chassis
sur cette embase en respectant

la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les cébles.

PWRBTN (bouton d’alimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez config-
urer la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonction-
nement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisa-

tion, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez
L

le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette
correspondre les fils et les broches.

veillez a parfai t faire
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Prise DEL d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher la DEL

DUMMY 1 . -
et haut-parleur DUMMY d'alimentation du chéssis et le
(SPK_PLEDI a 7 broches) e | haut-parleur du chassis sur ce
(voir p.1, No. 14) . connecteur.

PLED+|
PLED+
PLED-
Connecteurs Serial ATA3 ®, = Ces quatre connecteurs SATA3
(SATA3_1: g |- g sont compatibles avec les cables
voir p.1, No. 12) & =] & de données SATA pour les
(Supérieur) ;| N $| appareils de stockage internes
(SATA3_2: E I. |- E avec un taux de transfert
voir p.1, No. 11) o =i=on maximal de 6,0 Go/s.
(Inférieur) * Lignes partagées M2_2, et
2 3. Sil'un des deux est

(SATA3_3 SATA3_3. Si l'un des d

voir p.1, No. 9) (Supérieur)
(SATA3_4:
voir p.1, No. 10)

(Inférieur)

utilisé, l'autre sera désactivé.

Embases USB 2.0
(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 20)
(USB_5_6 a 9 broches)
(voir p.1, No. 19)

USB_PWR
P-

Cette carte mere comprend
deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut prendre

en charge deux ports.

Embase USB 3.2 Genl

Vbus.

Cette carte mere comprend un

Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_56 a 19 broches) IntA_PA_SSRX- mape ssexe  connecteur. Chaque embase USB
IntA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1 ou 8, No. 8) enD maresst 3.2 Genl peut prendre en charge
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND deux ports.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
i GND
Embase audio du panneau Presences Cette embase sert au
frontal "oumn branchement des appareils
(HD_AUDIO1 a9 3T 10 audio au panneau audio frontal.
broches) !
ouT2_L
: J_SENSE
(voir p.1, No. 25) outs &
MIC2_R

MIC2 L
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1.

S

Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la
fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonc-
tionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans
le manuel du chassis pour installer votre systéme.

2. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du

panneau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est

inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de con-

trole Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».
Connecteurs du ventila- Cette carte mére est dotée de trois
teur de chassis/pompe a connecteurs pour ventilateur de

FAN_SPEED_CONTROL 4 hassis 4 refroidi t

eau FAN_SPEED 3 Chassis a refroidissement par eau
(CHA_FAN1/WP a4 FANNOLTQ&; f a4 broches. Si vous envisagez
broches) de connecter un ventilateur de
(voir p.1, No. 26) refroidisseur d'eau pour chassis a
(CHA_FAN2/WP a4 FAN-SPEED 3 broches, veuillez le brancher sur

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND FAN_SPEED_CONTROL

broches) la Broche 1-3.
(voir p.1, No. 16) —
(CHA_FAN3/WP a4
broches)
(voir p.1, No. 17)
Connecteur du ventilateur Cette carte mére est dotée d'un
du processeur FAN,VQLTAGE,CONFT};%LS ree connecteur pour ventilateur
GND FAN_SPEED_CONTROL
(CPU_FANT1 a 4 broches) de processeur (Quiet Fan) a 4
(voir p.1, No. 3) — broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.
Connecteur pour Cette carte mere est dotée d'un
ventilateur de processeur / connecteur pour ventilateur de
pompe a eau AN VOLTAGE Conemei T e processeur  refroidissement par
N - - GND FAN_SPEED_CONTROL N . .
(CPU_FAN2/WP a4 eau a 4 broches. Si vous envis-
broches) — agez de connecter un ventilateur
(voir p.1, No. 2) de refroidisseur d'eau pour

processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.




Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 7)

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la
Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation

ATX 12V a 8 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX a
4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 21)

RRXD1

Cette embase COM1 prend en

charge un module de port série.

Embase d’intrusion chéssis
(CI1 a 2 broches)

Cette carte mere prend en

charge la fonction de détection

GND —}

de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et

(voir p.1, No. 15) Sign(aslND CHASSIS OUVERT qui alerte
l'utilisateur en cas de retrait du
boitier du chassis. Cette fonction
requiert un chéssis a conception
intégrant la détection d’intrusion.

Embase TPM . Ce connecteur prend en charge

(TPMS1 a 17 broches) g % % z %’ § ; 5 un module TPM (Trusted

(voir p.1, No. 22) L I I Platform Module - Module de

olol _Tololo]olo]o o .
Iﬁlala'gla'alg'alg’ plateforme sécurisée), qui permet
\ T \
22838358

S_PWRDWN # —

SMB_DATA_MAIN —}

SMB_CLK_MAIN —

données en toute sécurité. Le
systeme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

lintégrité de la plateforme.

B450M Pro4 R2.0
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Embase LED de VENTI-

L'embase LED de VENTILATEUR

LATEUR AMD 12VG R B AMD sert a connecter le cable

(AMD_FAN_LED1 a 4 d'extension LED RVB fourni avec

broches) un dissipateur thermique AMD.

(voir p.1, No. 6) La connexion par cible permet
aux utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.
Attention : N'installez jamais le
cable LED de VENTILATEUR
dans le mauvais sens ; dans le
cas contraire, le cable peut étre
endommagé.

Embase LED RVB Cette embase sert a connecter le

(RGB_LEDI a 4 broches) 12VG R B cable d'extension LED RVB qui

(voir p.1, No. 23)

permet aux utilisateurs de choisir
parmi plusieurs effets lumineux
LED.

Attention : N'installez jamais le
céble LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
céble peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 39 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.

Embase LED adressable
(ADDR_LEDI a 3 bro-
ches)

(voir p.1, No. 24)

66

1
GND
DO_ADDR

vouT

Cette embase sert a connecter le
cable d'extension LED adress-
able qui permet aux utilisateurs
de choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans le
mauvais sens. Dans le cas con-
traire, le cable peut étre endom-
magé.

*Veuillez consulter la page 40 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock B450M Pro4 R2.0, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di

ASRock di offrire sempre qualita e durata.

contenuto di questo manuale sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

modifiche del presente manuale, la versione aggiornata sara disponibile sul sito Web di ASRock
senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il
nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. E possibile
trovare l'elenco di schede VGA pitl recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock.
Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre B450M Pro4 R2.0 ASRock (fattore di forma Micro ATX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock B450M Pro4 R2.0

¢ CD di supporto ASRock B450M Pro4 R2.0

¢ 1x mascherina metallica posteriore I/O

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

® 2 xviti per Socket M.2 (opzionali)

67



68

1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

e Fattore di forma Micro ATX
* Design condensatore solido

* Socket AMD AM4
¢ Digi Power design

® Potenza a 10 fasi

e AMD Promontory B450

* Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

¢ 4xalloggi DIMM DDR4

e Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*

e Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza
buffer*

e Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso) supportano DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*

e Le CPU serie AMD Ryzen (Summit Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza
buffer*

e Le CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*

* Per le CPU serie Ryzen (Picasso e Raven Ridge), ¢ supportata
solo la memoria ECC senza CPU PRO.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti
di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Fare riferimento a pagina 22 per il supporto della frequenza mas-
sima DDR4 UDIMM.

o Capacitd max. della memoria di sistema: 64GB

¢ Supporta moduli di memoria Extreme Memory Profile (XMP)

* Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

CPU serie AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge e Pinnacle
Ridge)

¢ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x16)*

¢ 1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)
CPU serie AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

¢ 1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x8)*

¢ 1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)
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Grafica

Audio

CPU serie AMD Athlon
¢ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x4)*
¢ 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
¢ 1 xalloggio PCI Express 2.0 x1
e Supporta AMD Quad CrossFireX"™" e CrossFireX ™

e Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*
* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU
* DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Memoria condivisa predefinita 2 GB. Memoria condivisa
massima supporta fino a 16 GB.
* La memoria condivisa massima di 16 GB richiede che sia
installata una memoria di sistema da 32 GB.
¢ Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI
¢ Supporto di tre monitor
e Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
e Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz
¢ Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz
¢ Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4 (¢
necessario un monitor compatibile HDMI)
e Supporto di HDCP 1.4 con le porte DVI-D e HDMI 1.4
¢ Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI
1.4

e Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC892/897)

¢ Supporta protezione da sovratensione
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LAN

1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

¢ 1 x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

* Realtek RTL8111H

¢ Supporto WOL (Wake-On-LAN)

¢ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
¢ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Supporto PXE

¢ 1x porta mouse/tastiera PS/2

e 1x porta D-Sub

e 1xporta DVI-D

e 1xporta HDMI

e 2x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostat-
iche)

e 1xPorta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (supporto protezi-
one da scariche elettrostatiche)

e 1xPorta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (supporto protezi-
one da scariche elettrostatiche)

e 4x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche elet-
trostatiche)

e 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED
LED)

* Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

* 4 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID
1, e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug*

* M2_2, e SATA3_3 condividono le corsie. Se uno di essi ¢ utiliz-

zato, l'altro sara disabilitato.

e 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI
Express di tipo M Key 2242/2260/2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)
(con Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle
Ridge) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con serie Athlon)**

** Supporto di SSD NVMe come disco davvio
** Supporta kit ASRock U.2

e 1xM.2 Socket (M2_2), supporto modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s
tipo 2230/2242/2260/2280
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Connettore

Funzionalita
BIOS

¢ 1x connettore porta COM
e 1 x connettore TPM
¢ 1 x connettore intrusione telaio
¢ 1x connettore LED alimentazione e altoparlante
* 1x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED
¢ 1 x Header LED indirizzabile
* Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED
¢ 1 x Collettore LED AMD FAN
*11 collettore LED ventola AMD supporta strisce LED con un
carico massimo di 3A (36W) e di lunghezza massima di 2,5 m.
¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).
* 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Smart Fan Speed Control)
* La ventola CPU/ventola pompa dellacqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
* 3 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell’acqua supporta ventole
di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_
FAN3/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin
04 apin.
¢ 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin
¢ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
¢ 1 x connettore audio pannello frontale
e 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)
e 1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2
Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

e AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
¢ Supporta “Plug and Play”

* Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1

e Supporta jumperfree

e Supporto di SMBIOS 2.3

* Regolazione variabile tensione DRAM
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Hardware ¢ Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,

Monitor

SO

telaio/pompa dell'acqua

e Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

¢ Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

¢ Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa
dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua

¢ Rilevamento CASE OPEN

¢ Monitoraggio tensione: +12 'V, +5V, +3,3 V, Vcore

e Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni e FCC,CE

* ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato

alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W W

Short Open
Jumper per azzerare la CMOS Cortocircuitato: Clear CMOS
(CLRCMOSI1) Aperto: Predefinito

Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 18)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i
parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il
cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper
per cortocircuitare i di CLRCMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito
dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo I'aggiornamento
del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire
l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito
dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di
rimuovere il cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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Y

4 Header e connettori su scheda

A

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare l'interruttore

sistema

(PANELI a9 pin)

di reset e l'indicatore dello

(vedere pag. 1, n. 13) 1 stato del sistema sullo chassis
su questo header secondo la
HDLED- . P
HDLED+ seguente assegnazione dei pin.

Annotare i pin positivi e negativi

prima di collegare i cavi.

PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile
configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset,
LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il
modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del
filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

Connettore LED Di;E’:fER Collegare i LED alimentazione
alimentazione e DUMMY | e laltoparlante a questo
5V

altoparlante ) connettore.
(SPK_PLEDI a 7 pin) 1 olo[o

|
(vedere pag. 1, n. 14) oLEbs |

PLED+*

PLED-

dell'alimentazione, l'interruttore



Connettori Serial ATA3
(SATA3_1:

vedere pag. 1, n. 12)
(Superiore)
(SATA3_2:

vedere pag. 1, n. 11)
(Inferiore)
(SATA3_3:

vedere pag. 1, n. 9)
(Superiore)
(SATA3_4:

vedere pag. 1, n. 10)

(Inferiore)

SATA3_2 SATA3_4

SATA3_1 SATA3 3
([ —
[—3 ——]

Questi quattro connettori SATA3
supportano cavi dati SATA

per dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di
trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
*M2_2,e SATA3_3

condividono le corsie. Se uno

di essi & utilizzato, 1'altro sara
disabilitato.

Header USB 2.0
(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)
(USB_5_6 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

USB_PWR
P-

Ci sono due connettori su
questa scheda madre. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare

due porte.

Header USB 3.2 Genl Vous Su questa scheda madre c un
Vbus IntA_PB_SSRX- .

(USB3_56 a 19 pin) Inth_PA_SSRX- maps ssree  connettore. Ciascun header USB

IntA_PA_SSRX+ GND N
(vedere pag. 1 a 8,n.8) oND IntA_PB_SSTX- 3.2 Genl puo supportare due

IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

IntA_PA_SSTX+ GND porte.

GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Header audio pannello GND Questo header serve a collegare
PRESENCE#
. MIC_RET .1 P .
anteriore = ouT ReT i dispositivi audio al pannello
(HD_AUDIO1 a 9 pin) 31616 O‘ audio anteriore.
vedere pag. 1, n. 25 !
( bag. % ) our2 L
J_SENSE
OouT2_R
MIC2_R
MIC2 L

B450M Pro4 R2.0
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1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello
Q sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni

presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull' header audio del pannello anteri-
ore seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola chassis FAN SPEED CONTROL P Questa scheda madre ¢ dotata di
/ pompa dell'acqua ~ FANsPEED 3 tre connettori ventola a 4 pin per
FAN_VOLTAGE 2

(CHA_FAN1/WP a4 pin) GND 1 il raffreddamento ad acqua del
(vedere pag. 1, n. 26) telaio. Se si decide di collegare una
(CHA_FAN2/WP a 4 pin) R ventola telaio con raffreddamento
(vedere pag. 1, n. 16) FANfV"”"GE—Cg';ERO_L ran_speeo_contro ad acqua a 3 pin, collegarla al pin
(CHA_FAN3/WP a 4 pin) 1-3.
(vedere pag. 1, n. 17) T2 3 4
Connettore ventola CPU FAN_SPEED Questa scheda madre ¢ dotata
) FAN_VOLTAGE_CONTROL FAN_SPEED_CONTROL .
(CPU_FANT1 a 4 pin) N di un connettore per la ventola
(vedere pag. 1, n. 3) della CPU (Ventola silenziosa)
1.2 3 4 . . . .
a 4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
Connettore ventola CPU / Questa scheda madre & dotata
FAN_SPEED
pompa dell'acqua FAN_VOLTAGE_CONTROL |\ soeen controL di un connettore per la ventola
(CPU_FAN2/WP a 4 pin) della CPU con raffreddamento
(vedere pag. 1, n. 2) T2 5 4 ad acqua a 4 pin. Se si decide di

collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3

pin, collegarla al pin 1-3.
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Connettore di Questa scheda madre & dotata

alimentazione ATX di un connettore di alimen-
(ATXPWRI a 24 pin)

(vedere pag. 1,n.7)

tazione ATX a 24 pin. Per uti-
lizzare un'alimentazione ATX

a 20 pin, collegarla lungo il

pin 1 el pin 13.

Connettore di 8 o 5 Questa scheda madre & dotata di

alimentazione ATX LI un connettore di alimentazione

da12V i ATX da 12 V a 8 pin. Per utiliz-

(ATX12V1 a 8 pin) ! ! zare un'alimentazione ATX a 4

(vedere pag. 1,n. 1) pin, collegarla lungo il pin 1 e il
pin 5.

Header porta seriale RRXD1 Questo header COM1 supporta

(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

un modulo di porta seriale.

Header di intrusione nello Questa scheda madre supporta

chassis GND la funzionalita di rilevamento

(CI1 a2 pin) siona! CASE OPEN che rileva se il

(vedere pag. 1, n. 15) coperchio dello chassis ¢ stato
rimosso. Questa funzione
richiede uno chassis con
caratteristiche di rilevamento
di intrusione nello chassis.

Header TPM
(TPMSI a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

Questo connettore supporta il

GND
+3VSB
LADO
PCIRST #
FRAME
PCICLK

sistema Trusted Platform Module

+3V
LAD3

(TPM), che puo archiviare in

modo sicuro chiavi, certificati

O

6ND O
LAD1 —fO

LaD2 —5
o
18

ano o
SERIRQ # —[O
S_PWRDWN # —]

ano —o

digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di

potenziare la sicurezza della rete,

SMB_CLK_MAIN —

SMB_DATA_MAIN —}

di proteggere identita digitali
e di garantire l'integrita della
piattaforma.
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Collettore LED AMD FAN
(AMD_FAN_LED1 a 4
pin)

(vedere pag. 1, n. 6)

12V G R B

1l collettore LED AMD FAN

viene utilizzato per collegare la
prolunga LED RGB in dotazione
con dissipatore di calore AMD. I
collegamento del cavo consente
agli utenti di selezionare tra vari
effetti di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il
cavo LED FAN in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe

danneggiarsi.

Collettore LED RGB
(RGB_LED1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 23)

12VG R B

Questo connettore viene utilizzato
per collegare la prolunga LED
RGB, che consente agli utenti di
scegliere tra vari effetti di illumi-
nazione a LED.

Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 39

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Header LED indirizzabile
(ADDR_LEDI a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 24)

4
GND
DO_ADDR

vouT

Questo header serve a collegare il
cavo di estensione del LED indir-
izzabile che consente di scegliere
tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento errato,
altrimento potrebbe danneg-
giarsi.

* Fare riferimento a pagina 40
per ulteriori istruzioni su questa
basetta.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B450M Pro4 R2.0, una placa base fiable
fabricada segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento
excelente con un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia
de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podrdn ser actualizados, el
contenido que aparece en este manual estard sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si este

manual sufre alguna modificacién, la version actualizada estard disponible en el sitio web de
ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite
nuestro sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté utilizando.
Podrd encontrar las iiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el
sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock  http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock B450M Pro4 R2.0 (Factor de forma Micro ATX)
¢ Guia de instalacion rapida de ASRock B450M Pro4 R2.0

¢ CD de soporte de ASRock B450M Pro4 R2.0

¢ 1xescudo panel E/S

e 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

e 2 x tornillos para sockets M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

e Factor de forma Micro ATX
¢ Disefio de condensador sélido

® Zbcalo AMD AM4
¢ Digi Power design

e Disefio de 10 fases de alimentacion

e AMD Promontory B450

e Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

e 4 xranuras DIMM DDR4

e Las CPU de la serie AMD (Matisse) admiten memoria sin
bufer DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*

e Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria
sin bufer DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC y
no ECC*

e Las CPU de la serie AMD (Picasso) admiten memoria sin bufer
DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*

e Las CPU de la serie AMD (Summit Ridge) admiten memoria
sin bufer DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC y
no ECC*

e Las CPU de la serie AMD (Raven Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 no ECC*

* Para CPU de la serie Ryzen (Picasso y Raven Ridge), ECC sola-
mente se admite con CPU PRO.

* Para obtener mas informacidn, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Consulte la pagina 22 para conocer las frecuencias maximas
compatibles de DDR4 UDIMM.

¢ Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB

¢ Admite médulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)

* Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge y Pinnacle
Ridge)

¢ 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x16)*

¢ 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

¢ 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*

¢ 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
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Graficos

Audio

CPU de la serie AMD Athlon
¢ 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x4)*
¢ 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque

e 1xranura PCI Express 2.0 x1

o Compatible con AMD Quad CrossFireX"" y CrossFireX"

e Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en
APU de la serie Ryzen*
* El soporte real puede variar segtin la CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria
maxima compartida admite hasta 16 GB.
* La memoria compartida méxima de 16GB requiere que haya una
memoria del sistema de 32GB instalada.
e Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DVI-D y HDMI
¢ Compatible con tres monitores
e Admite HDMI 1.4 con una resoluciéon maxima de 4K x 2K
(4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
¢ AdmiteDVI-D con una resolucion maxima de 1920x1200 a
60Hz
¢ Admite D-Sub con una resoluciéon maxima de 1920x1200 a 60
Hz
¢ Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con
HDMI)
e Compatible con funcion HDCP 1.4 con puertos DVI-D y
HDMI 1.4
¢ Admite reproduccién 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI
1.4

e 7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek
ALC892/897 Audio Codec)
¢ Admite proteccion contra sobretensiones
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LAN

E/S en panel
posterior

Almacenami-
ento

¢ PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

¢ Realtek RTL8111H

¢ Admite la funcion Reactivacion de LAN

¢ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas
(ESD)

¢ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

¢ Admite PXE

¢ 1 x puerto de raton/teclado PS/2

e 1x puerto D-Sub

¢ 1xpuerto DVI-D

¢ 1xpuerto HDMI

e 2x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas elec-
trostaticas)

e 1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite pro-
teccidn contra descargas electrostéticas)

e 1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s) (admite protec-
cion contra descargas electrostaticas)

e 4 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

e 1x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/EN-
LACE y LED DE VELOCIDAD)

e Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /
Micréfono

e 4x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID
0, RAID 1y RAID 10), NCQ, AHCI y conexién en caliente*

*M2_2,y SATA3_3 comparten carriles. Si cualquiera de ellos estd

en uso, el otro se deshabilitard.

e 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2242/2260/2280 con clave M hasta Gen3 x4
(32 Gb/s) (con Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge
y Pinnacle Ridge) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con CPU de la serie
Athlon)**

** Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de ar-
ranque
** Admite el kit U.2 de ASRock

e 1xZobcalo M.2 (M2_2), admite el modulo SATA3 6,0 Gb/s M.2
de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M
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Conector

Funciondela
BIOS

¢ 1x Base de conexiones de puerto COM
e 1x Conector TPM
¢ 1 x Base de conexiones para manipulacion del chasis
¢ 1x LED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
¢ 1 x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
* 1x Base de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
¢ 1 x Base de conexiones de LED de ventilador AMD
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD admite
bandas de LED con una carga maxima de 3 A (36 W) y una
longitud de hasta 2,5 m.
¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méaxima.
¢ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
¢ 3 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP y CHA_
FAN3/WP se pueden detectar automaticamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 contactos.
¢ 1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
¢ 1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
¢ 1 x Conector de audio en el panel frontal
¢ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(admite proteccion contra descargas electrostaticas)
¢ 1 x base de conexiones USB 3.2 Genl (admite 2 puertos USB 3.2
Genl) (admite proteccién contra descargas electrostaticas)
¢ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de
usuario multilingiie
¢ Compatible con “Plug and Play”
¢ Eventos de reactivaciéon conformes con ACPI 5.1
¢ Compatible con Jumper FREE
¢ Admite SMBIOS 2.3
¢ Miniajuste de voltaje DRAM
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Monitor de
hardware

SO

Certifica-
ciones

Deteccién de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12 'V, +5 'V, +3,3 V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCCy CE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de aliment-
acién preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el
A ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas
de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,

incluso, danar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe realizar bajo

su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad

por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”

W W

Short Open
Puente de borrado de CMOS Corto: Borrado de CMOS
(CLRCMOSI1) Abierto: Predeterminado

; Puente de 2 contactos
(consulte la pag.1, N 18)

CLRCMOST1 le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe el
cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos, utilice una
tapa de puente para acortar los contactos en el CLRCMOSI durante 5 segundos. Sin embargo,
no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS
cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion,
debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la contrasefa,
la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados Ginicamente si se retira
la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Cabezal del panel del

sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 13) 1

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard de
forma permanente la placa base.

Conecte el interruptor de
alimentacion, restablezca el
interruptor y el indicador del
estado del sistema del chasis a los
valores de este cabezal, segun los

HDLED- .
HDLED+ valores asignados a los contactos

como se indica a continuacion.
Cerciorese de cudles son los
contactos positivos y los negativos
antes de conectar los cables.

PWRBTN (Interruptor de alimentacién):
Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacion del sist ):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.

LED de alimentacion y SPEAKER Conecte el LED de alimentacién
base de conexiones para la Du'ﬁuyMY del chasis y el altavoz del chasis
altavoz +5V | a esta base de conexiones.
(SPK_PLEDI de 7 [Ql[e)(e)[e)

1 Q
contactos) i |
(consulte la pag.1, N° 14) PLEP?_ED+

PLED-
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Conectores Serie ATA3 ®, < Estos cuatro conectores SATA3

(SATA3_1: g’ I- |- g son compatibles con cables de

consulte la pag.1, N.© 12) S datos SATA para dispositivos de

(Superior) - =] almacenamiento interno con una

(SATA3_2: g I- |- g velocidad de transferencia de

consulte la pag.1, N.o 11) & =S datos de hasta 6,0 Gb/s.

(Inferior) * M2_2,y SATA3_3 comparten

(SATA3_3: carriles. Si cualquiera de

consulte la pég.1, N.9) ellos estd en uso, el otro se

(Superior) deshabilitara.

(SATA3_4:

consulte la pag.1, N.© 10)

(Inferior)

Cabezales USB 2.0 USE PWR Hay dos bases de conexiones en
b

(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N 20)
(USB_5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 19)

esta placa base. Cada cabezal
USB 2.0 admite dos puertos.

P-
USB_PWR
Cabezal USB 3.2 Genl Vous Esta placa base tiene otra base de
(USB3_56 de 19 cONtactos) i ex semr OOk me e s conexiones. Cada cabezal USB 3.2
, , IntA_PA_SSRX+ GND )
(consulte la pdg. 16 8, aND Inth_PB_SSTX- Genl admite dos puertos.
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
N.o 8) IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Cabezal de audio del panel N esence# Este cabezal se utiliza para
MIC_RET

frontal ‘OULRET conectar dispositivos de audio al
(HD_AUDIO1 de 9 o[ [o panel de audio frontal.

o]0
contactos) our2 1
(consulte la pag.1, Ne 25) ot e

MIC2 R~
MIC2_L
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1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
Q conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Siutiliza un panel de audio AC’97, coldquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es

necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conectores del ventilador

de la bomba de agua/cha-
. FAN_SPEED_CONTROL 4
S18 FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2
(CHA_FAN1/WP de 4 ~ GND |
contactos)

(consulte la pag.1, N 26)

(CHA_FAN2/WP de 4 ranvorrace_contngy | .
GND

contactos)

FAN_SPEED_CONTROL

(consulte la pag.1, N° 16) —
(CHA_FAN3/WP de 4

contactos)

(consulte la pag.1, N° 17)

Esta placa base proporciona tres
conectores para el ventilador
del chasis para refrigeracién
por agua de 4 contactos. Si
tiene pensando conectar un
ventilador de disipador por
agua del chasis de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.

Conector del ventilador de

la CPU
(CPU_FANI1 de 4 FAN,VOLTAGE,CONFTAR%LS .
GND FAN_SPEED_CONTROL
contactos)
(consulte la pdg.1, N.° 3) T2 34

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (venti-
lador silencioso) de CPU de 4
contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector del ventilador de

FAN_SPEED

la bomba de agua/CPU FAN_VOLTAGE GONTROL | L\ oo on
GND - -

(CPU_FAN2/WP de 4

contactos) T2 34

(consulte la pag.1, N.o 2)

Esta placa base proporciona
un conector de ventilador de
CPU de refrigeracion por agua
de 4 contactos. Si tiene pen-
sando conectar un ventilador
de disipador por agua de CPU
de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.




B450M Pro4 R2.0

Conector de alimentacion Esta placa base contiene un

ATX conector de alimentacién
(ATXPWRI de 24 ATX de 24 contactos. Para
contactos) utilizar una toma de aliment-

(consulte la pdg.1, N° 7) acién ATX de 20 contactos,

conéctela en los contactos del

1al13.
Conector de alimentacion 8 n 5 Esta placa base contiene un
ATX de 12V %%%% conector de alimentacién ATX
(ATX12V1 de 8 contactos) ; 1 de 12V y 8 contactos. Para uti-
(consulte la pag.1, N° 1) lizar una toma de alimentacion
ATX de 4 contactos, conéctela
en los contactos del 1 al 5.
Cabezal de puerto serie RRXD1 Este cabezal COM1 admite

(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 21)

un médulo de puerto serie.

Cabezal de intrusion de Esta placa base es compatible
chasis ! o con la funcién de deteccion
(CI1 de 2 contactos) Signal de CUBIERTA ABIERTA
(consulte la pag.1, N 15) que detecta si se ha retirado

la cubierta del chasis. Esta
funcién requiere un chasis
disenado para la deteccion de
intrusion del chasis.

Cabezal TPM Este conector es compatible con

® Sowox
© S g =0 . .
(TPMSI de 17 contactos) % ] 22825 ¢ § el sistema Modulo de Plataforma
(consulte la pag.1, N 22) , Segura (TPM, en inglés), que
puede almacenar de forma segura
o*soczazzg claves, certificados digitales,
z o = =z
° g E °s3 j 2 © contrasefias y datos. Un sistema
o5 g5
& 3 & TPM también ayuda a aumentar
@ =
" la seguridad en la red, protege las

identidades digitales y garantiza
la integridad de la plataforma.
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Base de conexiones de

LED de VENTILADOR 1

AMD 12V G R B
(AMD_FAN_LED1 de 4

contactos)

(consulte la pag.1, N° 6)

La base de conexiones de LED de
VENTILADOR AMD se utiliza
para conectar el alagador de LED
RGB incluido con el disipador
AMD. La conexién del cable
permite a los usuarios elegir entre
diferentes efectos de iluminacion
de LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED del VENTILADOR
con la orientacion incorrecta

ya que, de lo contrario, el cable
puede danarse.

Cabezal de LED RGB
(RGB_LED1 de 4 contac-
tos)

12VvG R B

(consulte la pag.1, N° 23)

Esta base de conexiones se utiliza
para conectar el alargador de LED
RGB que permite a los usuarios
elegir entre varios efectos de
iluminacion de LED.
Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
daiiarse.

*Consulte la pagina 39 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.

Base de conexiones de
LED direccionable
GND
(ADDR_LEDI de 3 con- DO_ADDR
VOouT
tactos)

(consulte la pag.1, N° 24)

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos
de iluminacion LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacién incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
daiarse.

*Consulte la pagina 40 para
obtener mas instrucciones sobre

esta base de conexiones.
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1 BBepeHne

Braropapnm Bac 3a mpuobGpeTeHue HafieXXHOI MatepuHcKoit wiaTel ASRock B450M Pro4
R2.0, BBIITyCcKaeMoIt TI0f; TOCTOSTHHBIM CTPOIMM KOHTposeM KoMmaunu ASRock. 9ta
MaTepUHCKas I/1aTa 06ecIedrBaeT BeMMKO/EIHYIO IPOM3BOAMUTEbHOCTD 1 OTIMYALTCA
HaJIe)XHOI KOHCTPYKIIeil B COOTBETCTBUM ¢ TpeboBanmsamu komnanun ASRock B

OTHOIIEHUM Ka4eCTBA U NONITOBEYHOCTI.

o npuuure 06HO6NEHUS CNEUUPUKAUUL HA MAMEPUHCKYIO NAGMPOPMY U HPOZPAMMHOZ0
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosuiezo pyKosoocmea moxem Ovimy usmereHo 6e3
npedeapumensiozo ysedomnenus. IIpu usmeHenu codepIUMO20 HACMOAULEL0 PYKOBOOCIBA
€20 00H0671eHHAs 6epcust Gydem docmynHa Ha eeO-caiime ASRock 6es npedsapumensHozo
yeedomnerust. IIpu HeoOX00UMOCHU MeXHUUECKOL NO00ePHKU, CBAZAHHOL C MAMEPUHCKOLL
NAAMotl, nocemume 6e6-caiim u Haldume Ha Hem UHPOPMAUUIO 0 MOOETIU UCNONb3YeMOTL
samu mamepurckoil niamol. Ha e6-catime ASRock makaice moxcHo Hailmu camolil
nocnedHuti nepederv noodepicusaemoix VGA-kapm u LTI,

Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

¢ Marepunckas mrata ASRock B450M Pro4 R2.0 (popm-dakrop Micro ATX)
¢ Kparkoe pykoBogicTBO 10 ycTaHoBKe ASRock B450M Pro4 R2.0

e JTuck ¢ ITO mna ASRock B450M Pro4 R2.0

e 1 5KpaH IaHe/ M C TIOPTaMU BBOJa-BbIBOZIA

e 2 kabens nepenaun naHHbIx Serial ATA (SATA) (mpro6peTtaoTcs OT/eIbHO)
e 2 BunT /1 rHe3ga M.2 (mpro6peTaoTcs OT/AeIbHO)
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1.2 TexHNYeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnatdopma

un

Yuncer

Mamatb

o dopm-dakrop Micro ATX

e (Cxema Ha OCHOBe TBEPAOTENbHBIX KOHIEHCATOPOB

e Coxer AMD AM4
¢ Digi Power design

e Cucrema nutanus 10

¢ AMD Promontory B450

¢ JIByxKaHanbHas nmamaTb DDR4

e 4 xrHesga DDR4 DIMM

o IIpomeccopsr AMD cepun Ryzen (Matisse) mofaep>xuBaroT
mopymu mamaTu DDR4 3200/2933/2667/2400/2133, ECC,
non-ECC un Unbuffered*

o IIpomeccopsr AMD cepun Ryzen (Pinnacle Ridge)
nopaep>kuBaoT Moy namaTn DDR4 3200+(0C)/2933
(0C)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*

o IIponeccopsr AMD cepnn Ryzen (Picasso) noamep>xuBanoT
mopymy mamaTu DDR4 2933/2667/2400/2133, ECC, non-
ECC u Unbuffered*

o [Iponeccopsr AMD ceprn Ryzen (Summit Ridge)
nopaep>kuBaoT Moy namaTn DDR4 3200+(0C)/2933
(0C)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*

o IIponeccopsr AMD cepun Ryzen (Raven
Ridge) nogmepxuBaroT Mopymm mamsatu DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133, non-ECC n Unbuffered*

*IIns mporeccopos cepuu Ryzen (Picasso n Raven Ridge)
mopynb mamATu ECC nopep>XmBaeTcs TOMbKO IPOI[ecCopaMu
PRO.

* omonHuTenbHas MHGOpManus npepcrasiaeHa B Crincke
coBmectuMmoit mamaTy (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)

* MakcumanbHble ofep>xupaeMble yacToTbl DDR4 UDIMM
CM Ha CTp. 22.

* MaxkcumanbHbi 06bem O3Y: 64 ['6ut

o Iloppepxka mopmyneit mamat XMP (Extreme Memory
Profile)

e [losonouentsie (15 MKM) KOHTaKTHI c10T0B DIMM
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Cnotbl
pacwmpeHus

Tpadpunueckas
nopcucrema

3ByK

III cepun AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge i Pinnacle
Ridge)
¢ 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxum x16)*
e 1 cnor PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxum x4)
III cepun AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
e 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxum x8)*
e 1 cnor PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxum x4)
III cepunt AMD Athlon
e 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexum x4)*
e 1 cnor PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxum x4)

* ITopep>KMBalOTCA B KadeCTBe 3arpy304HbIX SSD-ucky Tuna
NVMe.

e 1 cmor PCI Express 2.0 x1

e Toppmepxka AMD Quad CrossFireX"™ i CrossFireX"™

e Bcrpoennbiit Bupeoanantep AMD Radeon™ cepuu Vega B
npoueccopax APU cepunu Ryzen*
*@akTryeckas Mofiep>KKa 3aBUCUT OT IIPOILleccopa
e DirectX 12, nukcenbHble meiiaepsr 5.0
e O6mmit 06beM mamATH Mo ymMmomdanmo 2 I'B.
IToxepXnBaeTCss MAKCUMATIBbHBIN 001Nt 06beM IaMsTI
o 16 T'b.
* Il MakcuMaibHOTo o61ero o6bema mamsatu 16 I'b
TpebyeTCcst yCTAaHOBUTD CUCTEMHYIO IIaMsATh eMKOCTbI0 32 I'B.
e Tpu Bupeossrxona: D-Sub, DVI-D u HDMI
o Tloppepkka pabOThI C TPEMS MOHUTOPAMIL
e [lopnepxusaercas HDMI 1.4 ¢ MakcuManbHBIM
paspeuterreM no 4K x 2K (4096x2160) mpu yactoTe
obHoBneHns 24 [Ty (3840x2160 mpu 30 Iix)
¢ Ilognepxusaercsa DVI-D ¢ MakcuMa/IbHBIM paspelieHyeM
10 1920x1200 mipu 60 Ity
o Tloppepxusaercs D-Sub ¢ MakcuManbHBIM pas3perieHneM
10 1920x1200 mpu 60 Iy
o Iloppepxusatorcsa Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ut/
uget), xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) uepes mopt
HDMI 1.4 (tpe6yercs coorserctByroupit HDMI-mouuTop)
o Iloppepxka ¢yukiyn HDCP 1.4 gepes noptet DVI-D n
HDMI 1.4
¢ Tloppepyxka BbIBOfa Bufeo ¢ paspemennem 4K Ultra HD
(UHD) na nopr HDMI 1.4

e 7.1-KaHaJIbHBII 3BYK BbIcOKOI yeTkocT HD Audio ¢
3aIUTON TaHHBIX (aynokozek Realtek ALC892/897)
* 3aimTa OT NepenajioB HAMPSKEHNS B 9/IEKTPUYECKOi CeTH
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LAN

MopTbl BBOAA-
BblBOAA Ha
3agHeln naHenun

3anomMmuHawwme
yCTpoOMCTBa

e PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6ut/c

e Realtek RTL8111H

e Tlopnepxxusaercs mpobyxpuenye mo JIBC

* MoHue3aIuTa 1 3aluTa OT MEKTPOCTATNIECKIX
PpaspAnoB

o Iloppepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az

e [lopnepxusaercsa PXE

e 1 mopt PS/2 i MbIn/KmaBuaTypal

e 1 nopt D-Sub

e 1 nopr DVI-D

e 1 nopr HDMI

e 2 mopra USB 2.0 (c 3amuTOIT OT 9/IEKTPOCTATIECKUX
paspsaoB)

e 1 mopt USB 3.2 Gen2 Type-A (10 I'6ur/c) (c 3ammroit ot
3NIEKTPOCTATUYECKUX Pa3psA/IOB)

e 1 nopt USB 3.2 Gen2 Type-C (10 I'6ur/c) (¢ 3awuroii ot
97IEKTPOCTATUYECKIUX PA3PATIOB)

e 4 nopros USB 3.2 Genl (c 3amuTosi OT 97I€KTPOCTATUIECKIX
paspsaoB)

e 1 nopt JIBC RJ-45 ¢ naankaropamu («AKTUBHOCTD/
Coepunenne» u «CKOpOCTb»)

e Pagvemer HD Audio: mmueitusbiit Bxop / dponTanshbie AC /
MUKPOGOH

e 4 mopra SATA3 co CKOpOCTBIO Tlepefiauy JaHHbIX 6,0 [6mt/
¢, noaznepxkka RAID (RAID 0, RAID 1 n RAID 10), NCQ,
AHCI u «rops19ero mogKmodeHns».*

* O6ue kaHanet M2_2, u SATA3_3. Ec/i ncrionb3yeTcs ofiuH
U3 9TUX JIBYX C/IOTOB, BTOPOIT OyZieT OTK/IIOYEH.

e 1 cnor Ultra M.2 (M2_1), moppep>xuBaeTcst MOFY/Ib M.2
PCI Express tuma 2242/2260/2280 ¢ xmodom M 1o Bepcun
Gen3 x4 (32 T6ut/c) (c Matisse, Picasso, Summit Ridge,
Raven Ridge 1 Pinnacle Ridge) nm Gen3 x2 (16 I'6ur/c) (c
LIIT cepun Athlon)**

** [lopmep>KBalOTCSA B KaueCTBe 3arpy304HbIX SSD-/icku
Tuna NVMe
** Tlopnep>kusaercst kommtekt ASRock U.2.

e 1 cnor M.2 (M2_2), mopaep>xusaet Moaynb M.2 SATA3
¢ xmovoM M Tuma 2230/2242/2260/2280 co cKopocTbio
nepepaun JaHHLIX 6,0 [6nT/C



Pasbembl
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¢ 1 konogka COM-nopta
e 1 konopka TPM
* 1 KONIOAKa /IS JaT4YMKa BCKPBITHA KOpPIyca
* | KOZIOfiKa CBETOAMONHOTO NHAVKATOPA MITAHUA 1
KOPITyCHOTO [JTHAMIKA
e 1 konopka ceerogmonHoit RGB-nopcBeTkn
* IlonmepxyBaeTcs CBeTOAMOAHAA eHTa (MakcuMyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOII MOIIHOCTBIO 10 36 Br).
* 1 KOJIOfiKa aZipecyeMoli CBETOMOHO ITIOICBETKI
* Tlopmep>KuBaeTcsi CBeTORMOAHAA /IeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOI MOIJHOCTBIO 710 15 BT).
e | X KOJIOfIKA Ji/Is1 TIOJIK/TIOUE€HI S CBETOMMIOHO TTOJICBETKI
BeHTuAATOpa AMD.
* Konopka [yist MOIK/TFOYEHsI CBETONMOIHON ITOJCBETKI
BeHTIUIATOpPa AMD Iopiep>KiBaeT CBeTOAVOHBIE IEHTBI
MOIIHOCTBIO He 607ee 36 Barr (3 A) u mnuHoM 10 2,5 M.
® 1 pasbem [ BeHTUAATOpa oxnaxaenusa LI,
4-KOHTAKTHBIN
* PagbeM IIpOLIeCCOPHOTO BEHTU/IATOPA MOAEPKIBAET
BEHTWIATOP C NOTpeb/sieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).
® 1 pasbeM LA BEHTWIATOPA VIV BOJSHON IIOMIIBI BOISTHOTO
oxnaxpenus 111 (4-KOHTaKTHBIIT) (CMapT-peryiiTop
CKOPOCTH BEHTU/IATOPA)
* PazbeM 11 IPOIIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA W/IN
BOJISIHOIT IIOMITBI IIOAZIEPXKIBAET BEHTIISTOP C HOTpeb1sieMbIM
TOKOM He 6ornee 2 A (24 Br)
® 3 pasbeMsl /I KOPITYCHOIO BEHTHU/IATOPA WM BOJIAHOM
IIOMIIBI (4-KOHTaKTHBII) (CMapT-perysiTop CKOPOCTI
BEHTILATOPA)
* PazbeM 11 IPOIIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA W/IN
BOJISIHOIT IIOMIIBI IIOAZIEPXKIBAET BEHTUIATOP C HOTpeb/1sieMbIM
TOKOM He 6ornee 2 A (24 Br).
* Ilna pasvemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_
FAN2/WP n CHA_FAN3/WP aBroMaTudecky onpeenseTcsa
TUII TIOAK/IIOYEHHOT0 BEHTIIATOPA: 3- MU 4-KOHTaKTHBIIL.
e 1 pasbem nutanua ATX, 24-KOHTaKTHbII
¢ 1 pasbem nurtaHuA 12 B, 8-KOHTaKTHbI
* 1 ayauopasbeM [yLA NlepefiHell IaHem
e 2 xonmopku USB 2.0 (4 mopra USB 2.0) (¢ 3awmroit ot
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3pALOB)
e 1 komopxa USB 3.2 Genl (2 nopra USB 3.2 Genl) (¢

SaH_U/ITOIZ OT 3JIEKTPOCTATNYECKIX paSPHJIOB)
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MapameTpbi .

BIOS

KoHTponb

o6opyaoBaHuA

OnepaunoHHble

cncTembl

CepTudukayumsa .

AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopjiep»kkoit MHOTOSI3bI9HOTO
rpaguaeckoro nHTepderica

IMoppneprxka rexuonorun «Plug and Play»

CoBMeCTMMOCTb C yIIpaB/ieHueM S9HEPronoTped/IeHIeM 110
ACPI 5.1

IMoppeprxka ¢pyHkiym JumperFree

Ioppepxusaerca SMBIOS 2.3.

Perynmnposka Hanpsxennit DRAM

Kontponb Temneparypsr: Bentunarop LIIT; Bentunarop
WY TToMIIa BofsiHoro oxnaxkaenus HIT; Beutunarop nin
MIOMIIA BOJAHOTO OX/IAXK€HMA KOpITyca

Taxomerp: Bentwnarop LIIT; BentunAarop mmyi momma
BopisiHOTO oxnaxkeHus IIT; Beutunarop nam nmomma
BOJIAHOTO OXJIaXK/IeHMA KOpITyca

Becurymnas paboTa (¢ aBTOMaTHYECKOIT PEryanpoBKOit
CKOPOCTM BpallleHMA B 3aBUCUMOCTI OT TEMIIEPATYPhI
LII1): Bentnnsarop LIT; Bentnnsatop wiv momma BOAsTHOTO
oxnaxenus IIT; Bentunarop nan nommna BoAsSHOTO
OX/TXK/IEHMA KOpIyca

Perynuposka ckopoctu Bpamenus: Bentunarop HIT;
Bentunarop nnau nommna sogsaHoro oxnaxaenns LI
BenTunaTtop uam nomma BOAHOTO OXIAXK/IEHNA KOpITyca
JTaTumK BCKPBITUA KOpITyca

KonTtponb Hanmpsoxenmit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore
Microsoft® Windows® 10 (64-paspsanas)
FCC, CE

CosmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heobxomaum 610K MTaHu,

coorBeTcTBYloumit crannapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHoti uHgopmaueii 06 U30enUU MOKHO 03HAKOMUMDCA HA 6e0-catime: http://www.asrock.com

A

Credyem yuumoléamy, 4mo paszox npoyeccopa, 6Kn04as usmenernue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexronoeuu Untied Overclocking u ucnonv3oeanue uHcmpymenmos paszona
He3AB8UCUMbLX NPOU3B00UMereti, CONpsiscer ¢ onpedeneHHbimM puckom. Paseon npoueccopa
MOJNCE CHU3UMb CIABUBHOCIb CUCTEMbL UL 0aJKe NPUBECTIU K NOBPENCOEHUI0 ee
KOMNOHEHMOB u ycmpoticme. Paszon npoyeccopa ocyuyecmensemcs nonv3oeamenem

Ha cobcmeenHblil puck u 3a cobcmeennwlil cuem. Mol He Hecem 0meemcmeeHHocmy 3a

603MONCHbLIL Yu4epO, 6bI36AHHDLLL PAS20HOM NPOLeCccopa.
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1.3 YcTaHOBKa nepembluek

YcraHoBKa TIIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IEPEMbIYKA «3aMKHYTa». Ecmu TIEpEeMbIYKa-KO/IMAY0K Ha KOHTAaKThI HE

YCTaHOB/IEHA, TIePEMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembruka copoca 3amkHyTa: Ourctka KMOII

Hactpoek CMOS PazomknyTo: ITo ymomryanimio
2-KOHTAKTHasl IIepeMbIuKa

(CLRCMOS1)

(cm. cTp. 1, Ne 18)

CLRCMOSI ucnoneayercs pis yaanenus ganapix CMOS. Yto6b1 cOpocuthb 11 06HYINTH
MapaMeTphbl CUCTEMbI Ha HACTPONKI 110 YMOMTYAHMIO, BBIK/TIOUNTE KOMIIBIOTEP 1
U3BJIEKUTE OTK/TIOUNTE Kabe/Ib MUTAHNUA OT UCTOUYHMKA NUTAHUA. BepkauTe 15 cekyH

¥ HAaKVJTHO ITepeMBIUKOIl 3aMKHITe KOHTAKThI pazbeMa CLRCMOSI Ha 5 cexynp. He
cobpacoiBaiite HacTpoitku CMOS cpasy nocie o6nosnernsa BIOS. ITpn HeobxopuMocTi
copocuTts HacTpoitku CMOS cpasy nocie o6HoBneHns BIOS cHavyana mepesarpysure
cucTeMy, a 3aTeM BBIK/TIOUNTE KOMIbIoTep mepef copocom Hactpoek CMOS. Yurure, 4o
MIapoJIb, JaTa, BpeMsA U IPOQIIb HOTb30BATE/A 10 YMOMTIAHNIO COPACHIBAIOTCS TONBKO B
TOM CrIy4ae, eciu ussedb b6arapero CMOS. ITocne co6poca HacTpoek CMOS He 3abyabTe
CHATb HAKUJIHYIO TIePeMbIUKY.

00HYIUMDb 3anuch npedvidyulezo onpedesieHus 6CKPLIMUS KOPRyca, UCHonb3yiime

Q C6poc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu k onpedesieHuio 6Ckpuimuio kopnyca. Ymo6ol
napamemp Clear Status (O6nynums cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konoakmun [Pa3beMbl, PaCnONIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON
nnare

A

Komnopgka cucremuoin

TIaHenmn

(9-xonraktHas, PANELI)
(em. cTp. 1, Ne 13)

Pacnonoxcennvle Ha cucmemMHoiL naame KonooKu u paseemol HE siensiomcs nepemvluKamu.
HEycmuHaBnuBaﬁme HA 9MU KOIOOKU upasbeMm nepembmku-ica/maqxu. Yemanoexka
nepemvi4eK-Konna4Kkos Ha Imu KOMOOKU U pa3vemMvl MOHEM 6bl36aMb HEYCMPAHUMOE
noape}n‘beﬂue CUCMEeMHOLL naamabl.

PLED+

IMopkmrounTe pacrono>KeHHbIe
Ha KOPITyce BbIK/TIOYaTeNb
MIUTaHNUA, KHOIIKY Ilepe3arpyskn
Y IHIKATOP COCTOSIHUSA

CHUCTEMBI K 9TOV KOJIO[KE B

COOTBETCTBUY C pACIIpefie/ieHNeM
KOHTAKTOB, IIPMBEJIEHHBIM HIDKe.
Ilepen nopxoueHneM Kabereit
OIIpefie/InTe MOIOKNUTENbHBII 1

OTp]/IL[aTe]'IbeIIZ KOHTAKTBI.

PWRBTN (xHonka numanus):
TTooxnioueHue KHONKU NUMAaHUs, PACNONIONEHHOI HA nepedHetl nanenu Kopnyca. MosicHo
HACMPOumy nopsA0OK BbIKNIOHEHUSL CUCMEMDbL C UCNONIb30B8AHUEM KHONKU NUMAHUAL.

RESET (xnonxa nepesazpysxu):

TTooxnioUeHue KHONKU nepe3azpy3Ki CUCMeMbl, PACNOIONEHHOI HA nepeoHeil naHenu
kopnyca. Haxmume kHOnKy nepe3azpysku, 4mo6bl nepesanycmumn KOMAbIOmep, eciiu oH
3asucu HDPMa/leHﬁ sanch HEBO3MOMEH.

PLED (c6emo0uo0nvtii uHOUKAMOP NUMAaHUs CUCembL):

TTooxnioueHue UHOUKAMOPa COCMOAHUS, PACNOZIONEHHO20 HA nepedHell naHeau Kopnyca.
CeemoduodHbLii uHOuKamop 2opum, kozoa cucmema pabomaem. Kozoa cucmema
HAX00Umcs 8 pesicume oxcudanus S3, ceemoduod muzaem. Kozeda cucmema naxooumes 6
pexcume oxcudanus S4 unu evikniouena (S5), ceemoouod He zopum.

HDLED (¢ i JHecmK020 0ucKa):

PP

IlodknioueHue c6emodu00H020 UHOUKATNOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHH020 HA
nepedHeti nanenu. CeemoduoOHvLil UHOUKAMOP 20pUm, K020a HeCmKuLl OUCK BbLNONHAEM
CHUMbIBAHUE UMY 3ANUCL OAHHDIX.

Tlepednsist nanenv mosxcem Gbimp PasHOLL HA PASHBLX KOPHYCAX. B ocHosHOM nepedmss namens
8KII0UAEN 8 Ce05T KHONKY NUMAHUS, KHONKY Nepe3azpy3Ku, C8emodU0OHbLIl UHOUKAMOP
NUMAaHUs, c6emoOU0OHbII UHOUKAMOP PAGOMbL HechKo20 Oucka, ounamux u m. 0. Ilpu
noOKI0HeHUY nepedHeti naHenu Kk amoti Ko00Ke NPABUIbHO NOOK0UATIME NPos00a K
KOHMaxKmam.
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Kornojika cBetopuoHoro
MHAMKATOPA IUTAHUA U
AMHAMIKA KOPITyca
(7-xonTakTHas, SPK_
PLED1)

(cm. cTp. 1, Ne 14)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
+5y |

PLED+
PLED+
PLED-

ITpepnasnavena s
TOJ[K/II0YEHIIS] CBETOMIVIOIHOTO
MHJVIKaTOpa IUTaHUA U

AVHaMIKa KopIryca.

Paszbemsr Serial ATA3
(SATA3_1:

cm. cTp. 1, Ne 12) (BepxHuit)
(SATA3_2:

cm. crp. 1, Ne 11) (Hyokunit)
(SATA3_3:

cm. crp. 1, Ne 9) (BepxHuit)
(SATA3_4:

cm. crp. 1, Ne 10) (Hyokunit)

ml ] [ vl
2 2
k &
o = %)
s B i DX
2 2
k& =
o = =lo

Ot yerhipe pazbema SATA3
IIpe/IHa3HAYeHbI /1 MOAKTIOYeHUA
kabereit SATA BHyTpeHHNX
3aIIOMIHAONINX YCTPOJICTB 1A
nepefayy JaHHBIX CO CKOPOCTBIO
10 6,0 ['6ur/c.

* O6mme kaHans M2_2, n
SATA3_3. Ecin ucnonbsyercs
OZIVIH U3 9THX IABYX C/IOTOB,

BTOPOII Oy/ieT OTK/IIOYEH.

Komnogxu USB 2.0
(9-xonrtaktHasa, USB_3_4)
(cm. cTp. 1, Ne 20)
(9-xonTaktHasa, USB_5_6)
(

USB_PWR
P-

Ha marepunckoit nmate nmeercs
nBe komoaku. Kaxkpas Komopka

USB 2.0 moppmepsxuBaeT iBa

mopTa.
oM. cTp. 1, Ne 19) J
USB_PWR
Konogku USB 3.2 Genl Vbus Ha marepuHckoit nimate nmeeTcs
Vbus IntA_PB_SSRX-

(19-xonrtakTHas, USB3_56) IntA_PA_SSRX- ina_Pe_ssRX+  QJTHA KO/opKa. Kakmast Komomka

IntA_PA_SSRX+ GND
(Cm. ctp. 1 mmn 8, Ne 8) oND marpssst- USB 3.2 Genl mopmep>xuBaert fBa

IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

IntA_PA_SSTX+ GND r[opTa.

GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Aya1oKoIoaKa nepeHeit ND cences Ora KOJIofKa Ipe/jHa3HA4YeHa /1A
MIC_RET o
IIaHe/In ‘ 7‘OUT7RET IMOAK/THYEHUA ay]:[MOyCTpOI/ICTB K
(9-KOHTaKTOB, STOTET TS TiepefiHeNt ay/ioaHesi.
HD_AUDIO1) RIQIRIRIP
[ Toura.L
(em. cTp. 1, Ne 25) J_SENSE
ouT2_ R
MIC2 R
MIC2_L
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1. Ayduocucmema 8vicok020 paspeuienus noddepucusaem GyHKUUIO pAcnosHABaHU
pasvema, Ho 0717 e NPasUNLHOL PAGOMbL HEOO6X00UMO, HIMOBbL NPOBOJ nNaHen Kopryca
noddepxusan nepedauy cuenanos HDA. VIHcmpyKuuu no ycmanoske cucmemvl cM. 6
SMOM PyK080ICMEE U PyKOBOICHMEE HA KOPNYC.

2. Ilpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nodxmouume ee k ayouokonooke nepedreii
nauenu, Kax ykasano danee:

A. ITooknwouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.

B. Iooxmouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. Iookmouume npoeod 3asemnenus (GND) k konmaxmy sasemnenus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvko 07 ayOuonaenu
8b1c0K020 paspeutenus. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC'97 ux nodknwouamy He
HYHHO.

E. Ymo6vt akmusuposamv nepedruii MUKpoox, nepeiioume Ha exnaoxy FrontMic
nauenu ynpaenenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume
(Ipomxocmu 3anucu).

Paszbembl i1s BeHTUIATOPA IlanHas cucreMHas rara
VIV TIOMIIbI BOJAHOTI'O OCHallleHa TpeMFI 4—KOHTaKTHI)IM]/I
OXJIaKJIeHNs KOPITyca FAN’SPEED;E,\i 2;@% ‘3‘ pasbeMaMu I CUCTEeMbI
(4-xonrakTHbIt CHA_ FAN*VOLTQI\?; f BOJISHOTO OXJIAXK/I€HM s KOPIIyCa.
FAN1/WP) 3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY BOJHOTO
(em. cTp. 1, Ne 26) OX/IX/IEHNA KOPITyca ClIefyeT
(4-xonraxtHbiit CHA_ L, voirace conmg| TIOJIK/TI0YATh K KOHTaKTaM 1-3.

- - FAN_SPEED_CONTROL
FAN2/WP)
(em. cTp. 1, Ne 16) ——
(4-xonTtaktHbIit CHA_
FAN3/WP)
(em. cTp. 1, Ne 17)
PasbeM BeHTM/IATOPA Ora MaTepuHCKasl IiaTa CHabxeHa
OXJIOKJIeHN ITpolieccopa 4-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM LA
(4-xonrakra, CPU_FANI1) Masourymsero sentunsTopa 11
(cm. ctp. 1,Ne 3) FAN_SPEED Ecu BbI cobupaeTech HOAKIIOYNTD

FAN_VOLTAGE_CONTROL | (oo o .
GND - - 3-KOHTaKTHBI BEHTWIATOP

OXJTKJIEHNA IIpoLeccopa,

1.2 3 4 .
TOJK/TII0YaNiTe ero K KOHTakTaMm 1-3.
PasbeMm py1a BeHTUIIATOPA JlaHHasA MaTepyHCKas miara
VTV TIOMIIBI BOZISTHOTO OCHaleHa 4-KOHTaKTHbIM
oxnaxaenusa LIIT FAN_SPEED PasbeMOM /I CUCTEMbI BOIAHOTO

o FAN_VOLTAGE_CONTROL
(4-xonTaktHbI CPU_ ND

FAN_SPEED_CONTROL  oxjTaykenus LII1. 3-koHTakTHYI0
FAN2/WP) CHUCTEMY BOJAHOTO OX/IaXK/IeHNsA
(cm. cTp. 1,Ne 2) tese LTI cremyeT MOJKIIOYATD K

KOHTakTam 1-3.
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Paspem nuranna ATX Ora MaTepUHCKas IJIaTa
(24-xonrakra, ATXPWRI1)
(em. cTp. 1, Ne 7)

OCHalleHa 24-KOHTaKTHBIM
paspemom mutauyst ATX. Uro6bt
MUCIO0/Ib30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbeMm nuranus ATX,

IIOJK/TFOYNTE €ro BIO/Ib KOHTAKTA 1

¥ KOHTaKTa 13.

PasbeM nuraHmus s 5 STa MaTepuHCKas IUIaTa
jm
ATX 12 B IO cHabKeHa 8-KOHTaKTHBIM
(8-konTakTOB, ATX12V1) LI pasbemoM muTaHusa ATX
4 1

(em. cp. 1, Ne 1) 12 B. YT065I MCIIONMB30OBATH
4-KOHTaKTHBI pagbeM IUTaHUA
ATX, IOK/IIOYUTE €r0 BIO/Ib

KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

Komogka RRXD1 Komogka COM1
II0CIeN0BATE/IPHOIO IIOPTa
(9-xonraktHass, COM1)

TIOJifIep>KMBAET MOJK/IOUeHe

MO YA MOC/IER0BATETPHOTO

(cm. cTp. 1, Ne 21) mopra.
Komnopxka st gaTumka : OTa MaTeprHCKas IIaTa
BCKPBITHA KOPITyca GND MIOfieP>KMBAET TEXHOIOTIO

Signal
(2-xouTakTHas, CI1) oTIpefie/ieHNs BCKPBITIA KOpITyca
(cm. cTp. 1, Ne 15) 10 CHSITMIO BEPXHEI 9acTy

Koprryca. [l 9Tt TeXHONIOTUM
HeoOXoUM KopIryc ¢ QyHKIme

OIIpeeIeHNA BCKPbITHA.

Konopka TPM . 9toT pasbeM obecreunBaeT
o
0w e m 2 =g
(17-xonrakTos, TPMS1) zz 2325%0 noauepxKy cucremsl Trusted
n Sy sPeld
(cm. cTp. 1, Ne 22) : Platform Module (TPM), kotopas
olo[o[o]ololololo croco6Ha 06ecreynTb HaleXKHOEe
FT T T T T T T "
o* % ac-nzzo0 XpaHeHue KiIodeit, IuppoBbIxX
z gz =zQCo z 2z
G553 <o0o .
2 ] cepTiUKaATOB, IAPOTIeN 1
5 g =3
& 8 o mauHbIX. CrucreMa TPM taxoke
o 2
z " IOBBILIAET YPOBEHb CETEBOIL

6e30IacHOCTY, 3aLIIaeT
1y poBble MpeHTUPUKATOPBI
1 06ecrednBaet LelOCTHOCTD

11aTOpMBIL.
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Komnopka st mopk/toueHns
CBETOJIMOTHON TTOCBETKI
BeHTUAATOpa AMD.
(4-xonTakTHass, AMD_
FAN_LED1)

(em. cTp. 1, Ne 6)

12V G R B

Komopxa ans nopxmodenys
CBETOJMOTHOI TTOJICBETKI
BeHTUNAATOpa AMD crys>xut s
TIOAK/TIOYEHN YITMHUTETbHOTO
kabens ceetopuogHoit RGB-
TIOAICBETKI, KOTOPBIif MOCTABIAETCA
¢ kynepom AMD. IToaxmouns
3TOT Kabe/b, MOXXHO pa3/IiNyHbIe
cBeTOBbIE 9)PEKTBI.

Buumanne! Kareropmyueckn
3anpemaercs MOAKI0YaTh
KaGe/Ib CBETONMOTHOI IOCBETKM
BEHTUIATOPA C HAPYIIEHNeM
TONAPHOCTH, TAK KaK 3TO MOXKeT
TIPUBECTH K €r0 HOBPEKIeHMIO.

Konopka cBeTogmomHoi
RGB-nofcBeTkn
(4-xonTakTHas, RGB_
LED1)

(cm. cTp. 1, Ne 23)

12V G R B

Ty KONOAKY CIYXKUT Ji/isl
MOAK/TIOYEHNS YIUIMHUTEIBHOTO
kabens ceetopuogHoit RGB-
TIOfICBETKM, KOTOpas IIO3BOJIAET
peann30BaTh pasINyHble CBETOBbIE
3¢ dexTsr.

Buumanne! Kareropuyeckn
3anpenraeTcs MOAKIIYATh Kabenb
cBetopgmomHoii RGB-nmoxcBeTKN

C HapyIIeHNeM IO/APHOCTH, TaK
KaK 3TO MOKeT IPUBECTH K ero
TOBPEKAEHUIO.

* IlononHMTENbHBIE CBEJieHUS 00
VICIIO/Ib30BAHUI 9TOV KOJIOJKMU CM.
Ha cTp. 39.

KOJIOZIKa afipecyeMoit
CBETOMOHO TOJCBETKM
(3-xonTtakTHas, ADDR_
LED1)

(M. cTp. 1, Ne 24)

GND
DO_ADDR
vout

ITa KOOAKa CITY>KUT IJIA
TIOZIK/TIOYEHNSA YIIMHUTETbHOTO
Kaberst azipecyeMoll CBETOAMOFHON
TIOfICBETKH, KOTOPast II03BOJISIET
peann3oBaTh pasiMyHble CBETOBBIE
addexTsr.

Buumanne! Kareropmyeckn
3anpeuraeTcs MOAKIIOYATH Kabenb
aapecyeMoli CBeTONMOTHOI
TOACBETKY C HApyIIeHeM
TOLAPHOCTH, TaK KaK 9TO MOXKeT
TIPUBECTH K er0 HOBPEeXKIEHIIO.

* JIONIONIHUTEIbHbBIE CBEeHUA 00
VICIIO/Tb30BAHNMN 3TOI KOIOJKN CM.
Ha cTp. 40.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B450M Pro4 R2.0, uma configvel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

contetido deste manual estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. No caso de ocorrerem

Q Como as especificagdes da placa principal e o software do BIOS poderao ser atualizados, o

modificagdes neste manual, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso
prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site
para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da
ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa-méae ASRock B450M Pro4 R2.0 (Micro ATX Form Factor)
¢ Guia de Instalagdo Répida da ASRock B450M Pro4 R2.0

e CD de Suporte ASRock B450M Pro4 R2.0

¢ 1 x Painel de E/S

e 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

¢ 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)
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1.2 Especificagoes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de ex-
pansao

¢ Micro ATX Form Factor
¢ Design de condensador solido

e Soquete AMD AM4
¢ Digi Power design

¢ Design com 10 fases de alimentagdo

e AMD Promontory B450

¢ Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

e 4x Slots DIMM DDR4

e CPUs série AMD (Matisse) suporta DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memdria un-
buffered*

e CPUs série AMD (Pinnacle Ridge) suporta DDR4 3200+
(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memoria
un-buffered*

e CPUs série AMD (Picasso) suporta DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memdria un-buffered*

e CPUs série AMD (Summit Ridge) suporta DDR4 3200+
(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & nao ECC, memoria
un-buffered*

e CPUs série AMD (Raven Ridge) suporta DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ndo ECC, memoria un-
buffered*

* Para CPUs série Ryzen (Picasso e Raven Ridge), ECC s6 é supor-
tado com CPUs PRO.

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da
ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

* Por favor consulte a pagina 22 para suporte de frequéncia
mdaxima DDR4 UDIMM.

¢ Capacidade méxima da memoria do sistema: 64GB

¢ Suporta médulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)

* Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

CPUs AMD Série Ryzen (Matisse, Summit Ridge e Pinnacle
Ridge)

¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x16)*

¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
CPUs AMD Série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*

¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
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Graficos

Audio

LAN

CPUs AMD Série Athlon
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x4)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
¢ 1xslots PCI Express 2.0 x1
e Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"

e AMD Radeon" Integrado Série Vega Gréficas na Série Ryzen
APU*
* Suporte atual pode vairar por CPU
* DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Memoria compartilhada padrao 2GB. Memoéria compartilhada
max suporta até 16GB.
* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de
memoria de sistema instalado.
o Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, DVI-D e HDMI
e Suporta configuragao com trés monitores
e Suporta HDMI 1.4 com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160)
@ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
e Suporta DVI-D com resolu¢do méaxima de até 1920x1200 @
60Hz
e Suporta D-Sub com resolugiao maxima de até 1920x1200 @
60Hz
¢ Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E
necessario um monitor compativel com HDMI)
e Suporta HDCP 1.4 com Portas DVI-D e HDMI 1.4
e Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 1.4

* Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
audio Realtek ALC892/897)

¢ Suporta Protegdo de Sobretensao

¢ LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1

¢ Realtek RTL8111H

¢ Suporta Wake-On-LAN

* Oferece Suporte a Protegio de Relampago/ESD
o Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Suporta PXE
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E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

Conector

¢ 1x Porta PS/2 para mouse/teclado

¢ 1 x Porta D-Sub

e 1x Porta DVI-D

e 1x Porta HDMI

e 2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protecao ESD)

e 1xPorta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Protegio
ESD)

e 1x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Protegdo
ESD)

e 4x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Prote¢ao ESD)

e 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

¢ Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone

e 4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suportaRAID (RAID 0, RAID
1, e RAID 10), NCQ, AHCI e Conexio a Quente*

*M2_2, e SATA3_3 compartilham vias. Se qualquer um deles

estiver em uso, o outro sera desativado.

¢ 1 xsoquete M.2 Ultra (M2_1), suporta chave M tipo
2242/2260/2280 modulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)
(com Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle
Ridge) ou Gen3 x2 (16 Gb/s) (com Série Athlon)**

** Suporta NVMe SSD como discos de inicializacdo

** Suporta Kit ASRock U.2

¢ 1x Soquete M.2 (M2_2), suporta médulo Chave tipo
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s

e 1x Suporte porta COM

¢ 1 x Plataforma TPM

¢ 1x Gabinete de Alimentagdo de Instrusio

¢ 1xLED de alimentagio e Cabegote de Autofalante

¢ 1x Cabegote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W

¢ 1x Plataforma de LED Ajustavel
* Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W

¢ 1x Cabegote de LED Fan AMD
* O suporte de LED do ventilador AMD suporte tiras de LED de
carga maxima de 3A (36W) e comprimento ate 2,5M.

¢ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU

de alimenta¢do maxima 1A do ventilador (12W).
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Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificacoes

e 1 x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha
Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia
do ventilador.
¢ 3 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha
Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia
do ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_
FAN3/WP podem detectar automaticamente se ventoinha de 3
pinos ou 4 pinos estd em uso.
¢ 1 x Conector alimentagiao ATX 24 pinos
¢ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V
¢ 1 x Conector de dudio do painel frontal
¢ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegao ESD)
¢ 1 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegao ESD)
e AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
e Suporta “Plug and Play”
e ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar
e Suporta jumperfree
e Suporte SMBIOS 2.3
e Multi-ajuste de Voltagem da DRAM

¢ Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de 4gua

e Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de agua

¢ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de agua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

* Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

e Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

e Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

® Microsoft® Windows® 10 64-bit

* FCC,CE
* Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de alimen-
tagdo preparada para ErP/EuP) 107
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* Para obter informagées detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de fer-
ramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou

mesmo causar danos nos comp tes e dispositivos do seu sist

Ele deve ser realizado por
sua conta e risco. Nio nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper
¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de jumper nos
pinos, o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: CMOS
(CLRCMOSI1) Aberto: Padrio

de 2 pi
(ver p.1, N 18) Jumper de 2 pinos

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRCMOSI por 5 segundos. No entanto, nao apague o CMOS
logo apds ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo
ap0s ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar
a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil
padrao do usudrio serdo apagados so se a bateria CMOS for removida. Por favor, néo se
esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢io do
BIOS "Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusio no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Suporte do painel de

sistema

(PAINEL1 de 9 pinos)

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Ligue o botdo de alimentagio,
o botdo de reinicializa¢do e o

indicador do estado do sistema

(ver p.1, N.2 13) 1 no chassi deste suporte, de
acordo com a descri¢do abaixo.
HDLED- . I
HDLED+ Observe os pinos positivos e

negativos antes de conectar os
cabos.

PWRBIN (Botio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botao de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reiniciali-
zagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagio no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensdo S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagio, um botdo de reinicializacdo, um LED
de alimentagio, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu
médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos cor-
respondem de forma correta.




LED de alimentagéo e

Conecte o LED de alimentagao

SPEAKER
Cabegote de Autofalante DUMMY do chassi e o autofalante do
(SPK_PLED1 7 pinos) ?;JVM’TY chassi a este cabegote.
(ver p.1,N.0 14) :

1
PLED+|
PLED+
PLED-

Conectores série ATA3 - = < Estes quatro conectores SATA3
(SATA3_1: 2' |- 2' suportam cabos de dados
ver p.1, N.° 12) (superior) '&::) L g SATA para dispositivos de
(SATA3_2: - = o armazenamento interno com
ver p.1, N.° 11) (inferior) QI I. |- QI uma taxa de transferéncia de
(SATA3_3: = (L Lz dados de até 6,0 Gb/s.

ver p.1, N.° 9) (superior)
(SATA3_4:
ver p.1, N.° 10) (inferior)

*M2_2,eSATA3_3
compartilham vias. Se qualquer
um deles estiver em uso, o

outro serd desativado.

Plataformas USB 2.0
(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.° 20)
(USB_5_6 de 9 pinos)
(ver p.1,N.°19)

USB_PWR
P-

Ha dois cabegotes nesta placa-
mae. Cada suporte USB 2.0

pode suportar duas portas.

Plataforma USB 3.2 Genl

Vbus.

Ha um cabegote nesta placa-mae.

. Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_56 de 19 pinos) s PSSt o roeen.  Cadasuporte USB 3.2 Genl pode
(ver p.1 oup.8, N.> 8) s rpsssrx suportar duas portas.
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
, . . GND . \
Suporte de audio do painel PRESENCE # Este suporte destina-se a
MIC_RET

frontal ‘OULRET conexao dos dispositivos de
(HD_AUDIOL1 de 9 pinos) O[o[O]_[o dudio no painel de dudio frontal.

1
(ver p.1,N.° 25) our2 L

J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIC2 L

B450M Pro4 R2.0
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&

1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugées no
nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal
de acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Chassis / Conectores da

ventoinha de bomba de

Esta placa mae fornece trés

conectores do chassi de refriger-

, FAN_SPEED_CONTROL 4 o, X .
dgua FAN_SPEED 3 agdo aagua de 4 pinos. Se vocé
(CHA_FAN1/WP de 4 FAN’VOLE,\?; 12 pretende conectar um ventilador
pinos) de refrigeragdo a agua de chassis
(ver p.1,N.2 26) de 3 pinos, por favor, conecte-o0 ao
(CHA_FAN2/WP de 4 ran voumoe conrnor | . Pino 1-3.

ND FAN_SPEED_CONTROL
pinos)
(ver p.1,N.2 16) —
(CHA_FAN3/WP de 4
pinos)
(ver p.1,N.217)
Conector da Ventoinha da Esta placa mae inclui um conec-
CPU FAN_SPEED

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.2 3)

FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND FAN_SPEED_CONTROL

tor de ventilador da CPU (Ven-
tilador silencioso) de 4 pinos.

Se vocé pretende conectar um

1.2 3 4
ventilador da CPU de 3 pinos,
por favor, conecte-o ao Pino 1-3.
Conector da ventoinha de Esta placa mae inclui um conec-
bomba de dgua/CPU A tor de ventilador da CPU de
(CPU_FAN2/WP de 4 FAN—VOLTAGE—C‘(’;:ER& ran_speen_control Tefrigeracdo a dgua de 4 pinos.
pinos) Se vocé pretende conectar um

(ver p.1,N.2 2)

1.2 3 4

ventilador de refrigeragdo a dgua
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.




Conector de alimenta¢io
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.27)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagao ATX
de 24 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentacdo ATX de
20 pinos, introduza-a no Pino
1 e Pino 13.

Conector de alimentag¢ao
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.0 1)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentac¢do de 12V ATX
de 8 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentacdo ATX de 4
pinos, introduza-a no Pino 1 e
Pino 5.

Suporte da porta serial
(COML1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.°21)

RRXD1

Este suporte COMI recebe

um modulo da porta serial.

Suporte de intrusao do
chassi

(CI1 de 2 pinos)

(ver p.1,N.2 15)

GND
Signal

Esta placa-mae suporta a fungao
de deteccao de ABERTURA da
CAIXA que detecta se a tampa
do chassi foi removida. Esta
fungao requer um chassi com

design de detecgdo de intrusao.

Suporte TPM
(TPMSI1 de 17 pinos)
(ver p.1, N.0 22)

GND —}
S_PWRDWN # —

[OTc]— enD
SERIRQ # —JO[Ol—+3vsB
19
GND O[Ol Labo
LaD1 O[O +3v
Lap2 o[l Lap3
SMB_DATA_MAIN O[] PCiRsT #
_ [olo}- FramE
ano —o[ot— pacik

SMB_CLK_MAIN —

Este conector suporta um
sistema com Modulo de
Plataforma Confiavel (TPM), que
pode armazenar com seguranga
chaves, certificados digitais,
senhas e dados. Um sistema
TPM também ajuda a melhorar
a seguranga de rede, a proteger
identidades digitais e a garantir a
integridade da plataforma.
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Cabecote de LED FAN
AMD
(AMD_FAN_LEDI de 4
pinos)

(ver p.1,N.°6)

12V G R B

Cabegote de LED FAN AMD ¢é
usado para conectar o cabo de
extensdo de LED RGB que vem
com dissipador de calor AMD.

A conexdo de cabo permite aos
usudrios escolher entre varios efei-
tos de iluminagio de LED.
Atengao: Nunca instale o cabo
FAN LED na orienta¢ao errada;
caso contrario, o cabo pode ser

danificado.

Cabegote de LED RGB
(RGB_LED1 de 4 pinos)
(ver p.1, N.223)

12VG R B

Este cabegote ¢é usado para conec-
tar o cabo de extensdo de LED
RGB que permite aos usuarios
escolher entre varios efeitos de
iluminagao LED.

Atencao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagao errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

* Consulte a pagina 39 para obter
mais informagdes sobre esta plata-

forma.

Plataforma de LED
Ajustavel

(ADDR_LEDI de 3 pinos)
(ver p.1, N.2 24)

114

1
GND
DO_ADDR

vouT

Esta plataforma ¢ usada para
conectar caboi de extensdo
Ajustavel de LED que permite aos
usuarios escolher entre varios efei-
tos de iluminagao de LED.
Atencao: Nunca instale o cabo de
LED Ajustavel na orientagao er-
rada, caso contrario o cabo pode
ser danificado.

* Consulte a pagina 40 para obter
mais informagdes sobre esta plata-

forma.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock B450M Pro4 R2.0, niezawodnej ptyty
gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywana przez firme ASRock, rygorystyczng

kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonala jako$¢ dziatania i solidng konstrukcje,

spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i

wytrzymatosci.

S

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zostac zaktualizowane,
zawartos¢ tego podrecznika moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jak-
ichkolwiek modyfikacji tego podrecznika, zaktualizowana wersja bedzie dostgpna na stronie
internetowej ASRock, bez dal: powiadomienia. Jesli wy jest pomoc techniczna
w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania

specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa

ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

¢ Plyta gléwna ASRock B450M Pro4 R2.0 (Wspdtczynnik ksztattu Micro ATX)
o Skrdcona instrukeja instalacji ASRock B450M Pro4 R2.0

¢ Pomocnicza plyta CD ASRock B450M Pro4 R2.0

* 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia

¢ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

¢ 2 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

e Wspolczynnik ksztaltu Micro ATX
* Konstrukcja kondensatorami statymi

e Gniazdo AMD AM4
¢ Digi Power design

o Sekcja zasilania 10 Power Phase Design

e AMD Promontory B450

e Technologia pamieci Dual Channel DDR4

¢ 4x gniazda DDR4 DIMM

e Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obstugg DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢ niebu-
forowana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstugg DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamie¢ niebuforowana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Picasso) z obstugg DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢ niebuforow-
ana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Summit Ridge) z obstuga DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamie¢ niebuforowana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Raven Ridge) z obstugg DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamig¢ niebu-

forowana*

* Dla serii CPU Ryzen (Picasso i Raven Ridge), ECC jest
obstugiwana tylko z CPU PRO.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.
(http://www.asrock.com/)

* Sprawdz strone 22 w celu uzyskania informacji o maksymal-
nej obstugiwanej czestotliwosci DDR4 UDIMM.

* Maks. wielkos¢ pamieci systemowej: 64GB

e Obstuga modutéw pamieci Extreme Memory Profile
(XMP)

e 15y pozlacane styki w gniazdach DIMM
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Gniazdo rozsz- Procesor serii AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge oraz
erzenia Pinnacle Ridge)
¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x16)*
¢ 1x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x4)
Procesor serii AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x8)*
¢ 1x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x4)
Procesor serii AMD Athlon
¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x4)*
¢ 1x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x4)

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
¢ 1x gniazdo PCI Express 2.0 x1
e Obstuga AMD Quad CrossFireX"™ i CrossFireX""

Grafika e Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w
APU serii Ryzen*
* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
* Pamigé wspotdzielona, domyslnie 2GB. Maksymalnie
pamiec¢ wspotdzielona obstuguje do 16GB.
* Maksymalna pamie¢ wspo6tdzielona 16GB wymaga
zainstalowania 32GB pamigci systemowe;.
e Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI
e Obstuga trzech monitoréw
e Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 24Hz / (3840x2160) przy 30Hz
e Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczo$cia do 1920x1200
przy 60Hz
e Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczoscig do 1920x1200 przy
60Hz
e Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)
e Obstuga HDCP 1.4 z portami DVI-D i HDMI 1.4
¢ Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem
HDMI 1.4
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Audio * Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem treéci (Kodek audio
Realtek ALC892/897)

¢ Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

LAN ¢ 1x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
* Realtek RTL8111H
e Obstuga Wake-On-LAN
¢ Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferyc-
znymi/ESD
e Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Obstuga PXE

Tylny panel e 1x port myszy/klawiatury PS/2
Wejscia/Wyjscia e 1x port D-Sub
e 1xport DVI-D
e 1xport HDMI
e 2x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 1xport USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obstuga zabez-
pieczenia ESD)
e 1xport USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (Obstuga zabez-
pieczenia ESD)
e 4xporty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED
SPEED)
¢ Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glosnik przedni /
Mikrofon

Przechowywanie e 4xzlacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID
11iRAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug*
* Sciezki wspéldzielone przez M2_2 i SATA3_3. Jezeli ktéra-
kolwiek z nich jest uzywana, pozostala zostanie wylaczona.
¢ 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obsluga Key M typu
2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32
Gb/s) (z Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge oraz
Pinnacle Ridge) lub Gen3 x2 (16 Gb/s) (z serii Athlon)**
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit
* 1x gniazdo M.2 (M2_2), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s
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Zlacze

Funkcja BIOS

e 1 x ztgcze gtéwkowe portu COM
¢ 1x zlacze gtéwkowe TPM
¢ 1 x ztacze gtéwkowe funkcji naruszenia obudowy
¢ 1xdioda LED zasilania i zlacze glowkowe glosnika
¢ 1x zlacze gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
¢ 1x Adresowalne zlgcze gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
¢ 1x ztgcze gtéwkowe LED wentylatora AMD
* Zlacze gtéwkowe LED wentylatora AMD obstuguje paski
LED o maksymalnym obcigzeniu 3A (36 W) i dlugosci do 2,5
m.
e 1 x zlgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
* 1 x zlgcze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkycze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje
wentylator ukladu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
3 xzfgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator ukladu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP i CHA_
FAN3/WP moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest
wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
e 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX
¢ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
1 x zlacze audio na panelu przednim
e 2 xzlgcza gléwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 1x porty gtéwkowe USB 3.2 Genl1 (obstuga 2 portéw USB
3.2 Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

e Obsluga starszych wersji BIOS AMI UEFI z
wielojezycznym GUI

e Obstuga “Plug and Play”

e Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

* Obstuga bezzworkowa

¢ Obstuga SMBIOS 2.3

e Wielokrotna regulacja napiecia DRAM

119



Monitor sprzetu e Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej
* Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej
¢ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej
¢ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
¢ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
* Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia Vcore +12 'V,
+5V,+3,3V
System opera-
cyjny
Certyfikaty e FCC, CE

* Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

e Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

* Dla uzyskania szczeglowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

Nalezy pamigtal, Ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

A ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywa¢ na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zosta¢ zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane prze-
taktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych
z pamieci CMOS z pamigci CMOS
(CLRCMOS1) 2-pinowa zworka Otwarcie: Domy$lne

(sprawdz s.1, Nr 18)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usuna¢

i zresetowa¢ parametry systemu do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do
zwarcia pindow CLRCMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usuniecie danych z
pamigci CMOS po zakoniczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych
z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy
pamietad, ze hasto, data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po

wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamietaé, aby po usunigciu danych z pamigci CMOS,
usung¢ nasadke zworki.

Po usunigciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyregu-
Q luj opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungé zapis poprzedniego stanu
naruszenia obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtdwkowe i inne ztacza

Wbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
nad tymi ztgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i
zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty glownej.

Zkacze gtowkowe na pan-
elu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 13)

HDLED-
HDLED+

Podlacz do tego ztacza
gléwkowego przetacznik
zasilania, przetacznik
resetowania i wskaznik stanu
systemu na obudowie, zgodnie z
pokazanym ponizej przydzialem

pinéw. Przed podtaczeniem
kabli nalezy zapisa¢ pozycje

pinéw plus i minus.

PWRBTN (Przelgcznik zasilania):
Podtgcz do przetgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowac
spos6b wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sie i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wilgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania, diode LED
aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego zlgcza glowkowego upewnij sig, ze jest prawidlowo dopasowany przydziat przewodéw
i przydzial pinéw.

Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlgcz to tego ztacza

DUMMY
zfacze gtowkowe glosnika DUMMY gltéwkowego diode¢ LED
(7-pinowe SPK_PLED1) v | zasilania obudowy i glosnik
(sprawdz s.1, Nr 14) ; obudowy .

PLED+|
PLED+
PLED-
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Z¥acza Serial ATA3
(SATA3_1:
sprawdz s.1, Nr 12)
(Gérny)
(SATA3_2:
sprawdz s.1, Nr 11)
(Dolny)

(SATA3_3:
sprawdz s.1, Nr 9) (Gorny)
(SATA3_4:
sprawdz s.1, Nr 10)
(Dolny)

I—1]

SATA3_1 SATA3_3
I—]

I—1
I—1]

SATA3_2 SATA3_4

Te cztery ztacza SATA3

obstuguja kable danych SATA dla
wewnetrznych urzadzen pamieci
z szybko$cig transferu danych do
6,0 Gb/s.

* Sciezki wspétdzielone przez
M2_2iSATA3_3. Jezeli
ktorakolwiek z nich jest uzywana,

pozostata zostanie wytaczona.

Ztacza gtowkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 20)
(9-pinowe USB_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 19)

USB_PWR
-

Na tej plycie gtéwnej znajduja
sie dwa zlacza glowkowe.
Kazde ztacze gtowkowe USB 2.0

moze obstugiwaé dwa porty.

Zkacza gtéwkowe USB 3.2

Vbus.

Na tej plycie gtéwnej znajduje sie

Vbus. IntA_PB_SSRX- . , .
Genl Inth_PA_SSRX- maressexe  jedno zlacze glowkowe. Kazde
. IntA_PA_SSRX+ GND ,
(19-pinowe USB3_56) onp mapesste.  zlacze glowkowe USB 3.2 Genl
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(sprawdz s.1 lub 8, Nr 8) Inth_pA_SSTX+ oND moze obstugiwa¢ dwa porty.
s o 0. JOIO} ma 5.0+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Zycze gtowkowe audio OND ences To zlycze glowkowe stuzy do
. MIC_RET . . .
panelu przedniego ‘ ouT_Rer podiaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) 31016 O‘ przedniego panelu audio.
2.1, Nr2 !
(sprawdz s.1, Nr 25) ourz.L
J_SENSE
OUT2_R
MIC2_R
MIC2 L
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1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziala¢ prawidtowo
Q przewdd panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy

wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu glowkowym
audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podtgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.
C. Podtgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podtgczac dla panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zakladki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

ZYacza [wentylatora Ta plyta gtéwna udostepnia

pompy wodnej obudowy FAN, SPEED CONTROL ,  trzy 4-pinowe zlacza obudowy

(4-pinowe CHA_FAN1/ FAN_SPEED 3 wentylatora chlodzenia wodnego.
FAN_VOLTAGE 2

WP) GND 1 Jedli planowane jest podfaczenie

(sprawdz s.1, Nr 26) 3-pinowego wentylatora

(4-pinowe CHA_FAN2/ o see chtodzenia wodnego obudowy,

WP) FANNOUAGUZ:ER& ran_speen_controL Nalezy go podiaczy¢ do pindw 1-3.

(sprawdz s.1, Nr 16)

(4-pinowe CHA_FAN3/ T2 3 4

WP)

(sprawdz s.1, Nr 17)

Zacze wentylatora CPU Ta plyta gtéwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FAN1) o volmaar g ErEED 4-pinowe zlacze wentylatora CPU
(sprawdz s.1, Nr 3) - " onp | |FANSPEED_CONTROL (Cichy wentylator). Jesli planow-

ane jest podlaczenie 3-pinowego

rees wentylatora CPU, nalezy je
podlaczy¢ do pindw 1-3.
Zkacze wentylatora pompy Ta plyta gtéwna udostepnia
wodnej /CPU FAN_SPEED 4-pinowe zlycze obudowy
FAN_VOLTAGE_CONTROL
(4-pinowe CPU_FAN2/ GND | | FAN-SPEED_CONTROL wentylatora chlodzenia wod-
WP) nego CPU. Jesli planowane jest
1.2 3 4

(sprawdz s.1, Nr 2) podlaczenie 3-pinowego wentyla-
tora chtodzenia wodnego CPU,

nalezy je podfaczy¢ do pinéw 1-3.




ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasi-

lania ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz

pinu 11i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe ztgcze zasilania ATX
12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.

Zkacze gtowkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 21)

RRXD1

To ztacze gtowkowe COM1
obstuguje modul portu

szeregowego.

Zkacze gtowkowe czujnika
naruszenia obudowy
(2-pinowe CI1)

(sprawdz s.1, Nr 15)

Signal

GND

Ta plyta gtéwna obstuguje
funkcje wykrywania OTWARCIA
OBUDOWY, ktéra wykrywa
zdjecie pokrywy obudowy.

Ta funkcja wymaga obudowy

z konstrukejg wykrywania
naruszenia obudowy.

Ztycze gtowkowe TPM
(17-pinowe TPMSI1)
(sprawdz s.1, Nr 22)

N
o wn o« )
< a>0 2 3 <
7 ==3=s9=z¢
PEP PP
O #* * 0 -~z z 0
z oz =z 2090z =z

O < <
z6°°733°
a2 5
& g:‘

o \
23

5

To ztacze obstuguje system
Trusted Platform Module
(TPM), ktéry moze bezpiecznie
przechowywac klucze,
certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.
System TPM pomaga takze w
zwigkszeniu zabezpieczenia sieci,
ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu
integralnoéci platformy.
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Zkacze gtéwkowe LED

wentylatora AMD 1
(4-pinowe AMD_FAN_

LED1)

(sprawdz s.1, Nr 6)

12V G R B

Zkacze gléwkowe LED wentyla-
tora AMD jest uzywane do
podlaczenia przedtuzacza LED
RGB, dostarczonego z radia-
torem AMD. Polgczenie kablowe
umozliwia uzytkownikom wybér
spoérod réznych efektow Swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ kabla LED wentylato-
ra w nieprawidtowym kierunku;
w przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

Zkycze gtéwkowe LED
RGB

(4-pinowe RGB_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 23)

12VvG R B

To ztacze gtdwkowe jest uzywane
do podfaczenia przedluzacza
LED RGB, ktéry umozliwia
uzytkownikom wybor sposréd
réoznych efektéw swiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlycza gtéwkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 39.

Adresowalne zltacze

gtéwkowe LED !
(3-pinowe ADDR_LEDI1) DOiADSgD

(sprawdz s.1, Nr 24) vout

126

To ztacze glowkowe jest uzywane
do podtaczenia adresowal-

nego przedtuzacza LED, ktéry
umozliwia uzytkownikom wybér
spoérod réznych efektow Swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ adresowalnego
kabla LED w nieprawidtowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtéwkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 40.
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1 &

ST 5K A BE B450M Pro4 R2.0 MY » ISR FMREE — DU 18 TR eI bR e A
EOVEREFI SREVEM o TIRUEAT & B R AT A VEATE AT BT Al sLsiket -

CQ HF AT A1 BIOS B TTRECIERF » T » KM T hE SRR, » A0
SHTA] - AR FAE (ETISE - WE RN 57 LI | » B2
TN - ARSI LRI + 5 TTB ORI LA T
AT BA(E L - (5t AT A7 BT BT VGA 1 CPU HESIZE » %

Ak http://www.asrock.com ©

1.1 8%H

o B B450M Pro4 R2.0 £ (Micro ATX #U& R <T)
o EEE B4SOM Prod R2.0 Pl 24t R

o £ B450M Pro4 R2.0 L4

« 1x1/O M

o 2x H1T ATA (SATA) ¥EL (3£1)

o 2x B2 (ft M2 FEEEGE)  (3EN)
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1.2 ¥t

CPU

BHE
R#E

¥t

o Micro ATX #li& R ~f
o TRER A LT

o AMD AM4 Socket

» Digi Power design

« 10 HIEAHIIT
« AMD Promontory B450

« H5E DDR4 N1ERIAR

« 4xDDR4 DIMM 1

« AMD Ryzen 51| CPU (Matisse) 573 DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC J2JE ECC » JERHINTTF *

« AMD Ryzen $75/| CPU (Pinnacle Ridge) 374 DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC J2JE ECC » JELR
MNTE *

« AMD Ryzen 5| CPU (Picasso) %7 #:f DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC [ JE ECC » JEGIANTE *

« AMD Ryzen $%!| CPU (Summit Ridge) 37 DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC J2JE ECC » JEL
MNTE *

« AMD Ryzen $75I] CPU (Raven Ridge) 374 DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 FE ECC » FELR{HNTT *

* X T Ryzen 5271l CPU (Picasso F Raven Ridge) * {X PRO CPU
FFFECC »

* 15 S R ZE G = HY Memory Support List ([AfZS$5712%)
TN © (http://www.asrock.com/)

“ 1% 235 22 T1 1 f#% DDR4 UDIMM it K7 H#AIZR o

. ZIRAGNFERAERE  64GB

« ¥ Extreme Memory Prole (XMP) [AI{# 5k

« DIMM FfEH 15 1 Efifs

AMD Ryzen %%l CPU (Matisse. Summit Ridge #0 Pinnacle
Ridge)

« 1xPCI Express 3.0 x16 ffiflf (PCIE2 : x16 5= )*

« 1x PCI Express 2.0 x16 #iffi (PCIE3 : x4 {5z )
AMD Ryzen %%l CPU (Picasso. Raven Ridge)

« 1xPCI Express 3.0 x16 ffiflf (PCIE2 : x8 f&= )*

« 1x PCI Express 2.0 x16 #iffi (PCIE3 : x4 {5z )
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AMD Athlon 3| CPU
« 1xPCI Express 3.0 x16 ffifff (PCIE2 : x4 5= )*
« 1xPCI Express 2.0 x16 f#iffi (PCIE3 : x4 {5z )

* 3 F NVMe $SD ATFE %L
o 1x PCI Express 2.0 x1 1§
« FF AMD Quad CrossFireX"™ fll CrossFireX ™

B « Ryzen %51 APU FIHJEERY AMD Radeon™ Vega 5% %1 I *
* LR FFRTREWL CPU T A2k
e DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o BAELZNTE 2GB o e KL NTFEIE 16GB ©
* e KRILZNTE 16GB 77 A4 32GB RFNTF o
o 3 EIEEIHETT © D-Sub ~ DVI-D fll HDMI
. TREZEETRE
« 4 HDMI 1.4 » 24Hz B KM HHZRATIE 4K x 2K
(4096x2160)/30Hz 5 ATIA (3840x2160)
« 7 DVI-D > 60Hz I A HHZR1E 1920x1200
« TZFF D-Sub » 60Hz I R HHERIE 1920x1200
o JEIT HDMI 1.4 ¥ (FREFRAM) HDMI oras) FF
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC Fll HBR ( &ifif
SHAE )
o 3@iT DVI-D Il HDMI 1.4 §i (15745 HDCP 1.4
o JHIT HDMI 1.4 Ui I 5ZFF 4K #&1E (UHD) #5711

=5 o BERNSETHEEN 7.1 CH BB 591 (Realtek
ALC892/897 H T4 fRIDER )
o TEFERRT

LAN « PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111H
o FF Wake-On-LAN ([*4_|- Mg )
o SCRFEEFR /ESD fRA7
o ZFFEBERLIRIN 802.3az
« SZFFPXE
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5@k 1/0

=il

o

o 1xPS/2 B / B

« 1xD-Sub i

« 1xDVI-D ¥l

« 1x HDMI %3/

« 2xUSB 2.0 %0 ( %4F ESD {£4)

« 1xUSB 3.2 Gen2 A AUz (10 Gb/s) (3ZFF ESD {#47)

« 1xUSB 3.2 Gen2 C KT (10 Gb/s) (37 ESD {#4F1)

« 4xUSB 3.2 Genl i1 ( Z2£F ESD {£7)

o 1xRJ-45LAN ¥l » #ff LED (ACT/LINK LED Fl SPEED
LED)

o B EHETL - SRR / BT A 1 Z X

« 4xSATA3 6.0 Gb/s #2[1 » ZZ#F RAID (RAID 0 ~ RAID 1 F]
RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI FIFAFEL *
* M2_2 Fll SATA3_3 HZHE o AIREP— TR/ > NA—
IRHBEEH o
o Ix %% M2 #20 (M2_1) » SFF M Key 2581
2242/2260/2280 M.2 PCI Express 2 BUEH: (#2/E Gen3 x4 °
32 Gb/s) (Matisse * Picasso * Summit Ridge * Raven Ridge
I Pinnacle Ridge) 3 Gen3 x2 (16 Gb/s) (Athlon &% )**
> 37 NVMe SSD FI{ERh#
TR U2 B
o 1xM2#[ (M2_2) > M Key 4! 2230/2242/2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s FTUfEith

« 1x COM II$%:k

o 1xTPM i

o 1x HLFERE AL

o 1x R LED f1477= B2

« 1xRGBLED %k
* S SRR ) 12V/3A, 36W LED 4T 5%

o 1x A[ Sk LED #2H
* YRR 5V/3A, 15W LED /T 5%

« 1x AMD X5 LED
* AMD M\ LED E2HISZ FER RGN 3A (36W) ~ IR KR
2.5 A LED 4T 5% ©

. 1xCPU NGO (4 %)
* CPU KU EZID S FF BT 1A (12W) THZR[) CPU XU e

o 1xCPU/KIENGREO (4%1) (FREXURHEEZEH])
* CPU/ IKZE NS BB i 2A (24W) THERH K MU



BIOS
WRER R

Tyt

BRIERG
NE

o 3x MU/ KRNRE D (4%F)  CEREERUREELEER])
MRS / KRR REB 1 2A (24W) THESH7KIG AU ©
* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP 7l

B450M Pro4 R2.0

CHA_FAN3/WP ] LLE shi&il 3 $TEIEE 4 £ XU E S TERE

ﬂq °

o 1x24 %1 ATX HJFEEC
o 1x 8%t 12V HIFHZC

o 1 x AR E SO

« 2xUSB2.0 B (5744 1> USB 2.0 1 » S§F ESD {£4)
o 1xUSB3.2Genl M (3745 2 1> USB 3.2 Genl Ul » SFF

ESD {#47)

« AMI UEFI Legal BIOS * %155 GUI
o T CRIEENA”

o« ACPI 5.1 FEZMREE S+

o XFFRBEE (jumperfree)

« ¥ SMBIOS 2.3

« DRAM HL[E% IEE

o IREERGN : CPU ~ CPU/ KEE ~ HUFE / ARG AU

o JURELEIT : CPU ~ CPU/ KZRE ~ AR 1 KR XU

o FrE R (RIS CPU IREE B oh AR NUSEE ) -
CPU ~ CPU/ K ~ HLFE 1 KEE NI

o NURZ FMSEE PR . CPU ~ CPU/ KZE ~ HLFE 1 KR X

« CASE OPEN (HLFFTHF) &l
o HHREISHE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ Vcore

o Microsoft®” Windows® 10 64-bit

« FCC~CE
o ErP/EuP ZFF (FTEFF ErP/EuP HIHEIR)

*HRIEHH A (E B A EA TR ¢ http://www.asrock.com

TN RENET AT —E N » A5 H% BIOS R E » WA “EHIEMBAR” » B{EH
A BTN TR o BBITFIREAAIE|REHIFEEVE » EEX RGHIA N FIZ 53 B A
I o PUTXTLAELE B 18 KBS FITE A o Bl I H TAEATIE AT BT 51 5T
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1.3 BikigE

BEE R AT B o FFBRERIE SR LLE I LAY - BREk “JEHE" - ANRXLE
BHIA B A SRR EE - BkEk CTRET -

- W

Short Open
&R CMOS Bkt 5 cMOoS
(CLRCMOS1) 5 % FFig - Bk

(ME1T - FEi1s8 1)

CLRCMOS1 RVFZERR CMOS FIRTEE © SHERRNE B AL SHEBONLE - &
RITEAL - MRIE 3T RS Sk o S0 15 PO HABRAIES CLRCMOST
PIETRIAGBE 5 ) o (B2 - 1B 2)7EH T BIOS JG 2 AlERR CMOS » AR AT EAENI7E
[i% BIOS B HTEiEFR CMOS » WA B ENR 4t » FHER MG HUTIERR CMOS ##
E < R - & ~ B~ BEFIH PO E SO RAEE T CMOS Fith s 7 2

HAERR < L AR CMOS JZHU T BkLkiE -

AIRIEFFR CMOS » HIFEFTTF 2 kM o 34F BIOS T “Clear Status” (34
BRIRE) B RET— MUERAREATIE R
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FAGREIST T E B 1
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EEEEIWARRIER_ERIREIRTFS o 5] UL E (s IR TF X MR 00 77 2 @

RESET( EEHFX) :
PEBEE|Y AT ETIR LRI ETFK o AIRIFEHIIEN » TLEITIE R BRTSE) » 128E
BIFXEHEZTE

PLED( Z#HiF LED) :
EEEIWFRRIER_EAIBIFIRSIETAT © REHRIEHRIERS » I LED FTtE © RGALTE
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(4 4T CPU_FAN1) YT N | |ran-speeo_contron (A U ) 1T o AR
(WE1T > HE3) FIE0ESZ 3 51 cPU XU » 1
rees BRI 1-3 -
CPU/ KRG FAN_SPEED BLEMRFR L 4 £7KE R G
(4 57 CPU_FAN2/WP) /O e5Cain " e speeo_controw [] o i SLIHT B4 3 4 CPU
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1 &

TR HE X B450M Prod R2.0 THENT » A ki e E%ffk LEE B—EE

NERETF]SEAE S, © R EE S BRI FHARET AT R0 et - e fF oS E Kk
T FH FE I AGES

Q HIF LR A% R, BIOS #LRATTRE BT AT erji?ﬁﬁﬂ?ﬁiﬂﬁff%ﬁ”TﬁﬁL
H1 o MAFMAEEMIE - A EZEEGER S T BRI - TAINEA -
I A S R AR Bl S 1R Eﬁtﬁ/F7E@Wﬁ5£%‘ﬁ$ﬁ@§,@%ﬁ%ﬂﬂw§% ‘5
R o Ml AT LUFEFE BRI L BT VGA £ CPU S RiE B ©
HERLHHTE hitp://www.asrock.com °

1.1 BERE

o %5 B450M Pro4 R2.0 EHEM (Micro ATX )
o ZEEL B4SOM Prod R2.0 Pl 28Ry

o FEHE B450M Pro4 R2.0 IELHE
« 1x1/0 HiRIhE

« 2xSerial ATA (SATA) ERHERL (EEF
o 2xIEHh CERAR M2 fEE) (

A )
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CPU

IRFCHEE
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o Micro ATX R~f
. [EREFERHE

« AMD AM4 Socket
» Digi Power design
o 10 FEIFAENIERET

« AMD Promontory B450

. H85E DDR4 S0 {E SR T

« 4x DDR4 DIMM ffilil

« AMD Ryzen 51| CPU (Matisse) 5% DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ HEXE{EiAC 1 HE *

« AMD Ryzen 75/ CPU (Pinnacle Ridge) 37#& DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ HEHE
TETACRAE *

« AMD Ryzen 5| CPU (Picasso) 7% DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ EEFREAC B *

« AMD Ryzen $%!| CPU (Summit Ridge) 3% DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ HEHE
TETACRAE *

« AMD Ryzen $75I] CPU (Raven Ridge) 37#& DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 JE ECC ~ HEfFE 20 RS *

* #18H Ryzen 571 CPU (Picasso ~ Raven Ridge) > {# PRO
CPU 4% ECC °

*INFEHE LG - FER R, RO IR SRR -
(http://www.asrock.com/)

* {fi* DDR4 UDIMM i m5EZ 1% » 2R 22 H o

o BAKRHELIEHEA & - 64GB

+ 1% Extreme Memory Prole (XMP) ACIEREHH

o 15 u ¥R R

AMD Ryzen %%l CPU (Matisse + Summit Ridge J; Pinnacle
Ridge)

« 1x PCI Express 3.0 x16 @l (PCIE2 : x16 f&={ )*

« 1x PCI Express 2.0 x16 ffiflj (PCIE3 * x4 = )
AMD Ryzen %%l CPU (Picasso + Raven Ridge)

« 1x PCI Express 3.0 x16 ffff§ (PCIE2 : x8 f&z{ )*

« 1x PCI Express 2.0 x16 ffiflj (PCIE3 * x4 = )
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BRF

M
g

AMD Athlon %51 CPU

1 x PCI Express 3.0 x16 ffif# (PCIE2 : x4 18X )*
1 x PCI Express 2.0 x16 fif#§ (PCIE3 : x4 1%3X)

* 37 HE NVMe SSD {E &Rk RiRE

1 x PCI Express 2.0 x1 il
4% AMD Quad CrossFireX"™ 2 CrossFireX ™

#£30 AMD Radeon™ Vega Series Graphics IZEf? Ryzen
31 APU

* FEE R AT RERE CcPU i

DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
THE AL FECIERE 2GB « AL FHECIEREE 16GB ©

* I R SLFEC IR R 16GB T B2 HE 32GB AfAL 1E Y -

= {[E[E 2 % © D-Sub ~ DVI-D K HDMI
FIR=BERE

TR 5748 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
AT EERY HDMI 1.4

A 748 1920x1200 @ 60Hz f#ATE R DVI-D

B S HE 19201200 @ 60Hz f#TEERY) D-Sub

AR HDMI 1.4 #8858 (FFAEAT HDMI B50ias ) 1Y
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (i fif
TEEE)

F{E& DVI-D K HDMI 1.4 3B ) HDCP 1.4

4R (5 A HDMI 1.4 3BUEIRHE(T 4K Ultra HD (UHD) &2

7.1 CH HD Fill& A A7 7# (Realtek ALC892/897 T 2UEAE
%) IhiE
YR (R

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

SR

YIRER RRERE

% 802.3az EEE HiifE £ KHE1E

1% PXE
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HLE1K 1/0 o 1xPS/2 1B/ B EER
o 1x D-Sub EEER
« 1xDVI-D H R
« 1 x HDMI ;##E15
o 2xUSB2.0 HEHE (IREFERE)
o 1xUSB 3.2 Gen2 A JHALHEEHR (10 Gb/s) (FIREFERE)
o+ 1xUSB 3.2 Gen2 C JHALHHHE (10 Gb/s) (FIREFEIRE)
o 4xUSB3.2 Genl MR (LIFEFERE)
o 1xRJ-45 LAN #2158 » & LED (ACT/LINK LED Jz SPEED
LED)
o HD BiUdfL : MREREA BB, 2850

EEERE « FEft 4 x SATA3 6.0 Gb/s $0H » 374 RAID (RAID 0 ~ RAID
1~ B RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI B ZMiifll *
* M2_2 T SATA3_3 HLFTEE « ARE—{EEEME A » Hih
s -

o 1x Ultra M.2 fHEE (M2_1) » 3248 M Key ! 2242/2260/2280
M.2 PCI Express 1550 (= AJ3E Gen3 x4 (32 Gb/s)) (M
fif§ Matisse * Picasso * Summit Ridge ~ Raven Ridge % Pin-
nacle Ridge) BX Gen3x2 (16 Gb/s) (HLfifi Athlon &%) **

* FHE NVMe SSD {F BB R
> IR U2 B

o 1x M2 fHEE (M2_2) > 28 M Key H 2230/2242/2260/2280

M.2 SATA3 6.0 Gb/s 154

= o 1x COM :EEERHERT
. 1xTPM HEt
o 1x PR FHEEST
o 1x EJF LED KWW\ HES
« 1xRGBLED HEgt
* SRS SO PE 12V/3A 0 36W LED {5)&
o 1x A[E4E LED #Et
* RGP 5V/3A 0 15W LED /&
«+ 1x AMD Jil/53 LED #ESf
* AMD [ LED HE$T LED JE{GRE RS 1% 3A (36W) Y& #A
25 NREE -
« 1x CPU Jil/F#%8H (4-pin)
* CPU RSB IR B = 1A (12W) BURTIZRRY CPU i ©
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BIOS IDEE

R

1x CPU /7K B VR L F 22 B (4-pin) (2 Ak R o s ol 122
i)

* CPU /7K B R R 2 B S R B 0 2A (24 W) JRURTHZR 7K
W .

3 x BRI R EUSHR (4-pin) (R ARR AU 58 i 42
i)

* BEL /K BUM BUR BEBE SR s 24 (24W) R THZRRTK
AR

* I 5 3-pin BY 4-pin BB A - 7] B E){EH CPU_FAN2/
WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP #{] CHA_FAN3/WP ©

1x 24 pin ATX B{FE5H

1x 8 pin 12V B JFHEHH

1 x AR & AT 25

2x USB 2.0 HEBF (718 4 (8 USB 2.0 58 ) (HIBHE
F:7%)

1x USB 3.2 Genl #E8t (374% 2 {f USB 3.2 Gen1 i8ifEHR ) (37
BAFERE)

AMI UEFI Legal BIOS % 3F GUI %%
4% THEFEENA 1

ACPI 5.1 P& WLE B E B

TR Bk

%% SMBIOS 2.3

DRAM EFE% B

WRERE © CPU ~ CPU / KB ~ B / K B L
JEFHEEEET ¢ CPU ~ CPU / K BT ~ Bk / K B
R (R CPU IR B 8hiase bl mm s ) -

CPU ~ CPU / K¢ B ~ B3 / K B L

JE\ 2 B TZER] « CPU ~ CPU / ZKis BI ~ #63% / /Kidy
BRI

BRI

FEREEPE 412V ~ +5V ~ +3.3V ~ Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP ready (/EELff ErP/EuP ready ZEIR{EIERS)

B450M Pro4 R2.0
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* QI A A 78 L FFIRIET, « hitp//www.asrock.com

A FERERE + IR R R - H R BIOS HORE  RFIE
L T T A - TR @B RSN EN: - HEHET
ST RS GE o (I (T AIEEIRE B - oS EEsE

FER TR E BT A -
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1.3 BHRERTE

[EISERRE PR T - EPHRIEE RSN - B TERL - HRE
PRERIEE RS L RIS THRRL -

- W

Short Open

15 CMOS Bk L+ JHPR cMOS

(CLRCMOS1) BRRR : THE%
(2RI 1 H - 0k 2-pin BiR

18)

&R CLRCMOS1 {5BR CMOS FIRIE K} o 35 BUHR [ B3 R 2 Bk THAR R
JE o A CRARAEASEIR o BT EIRALIE AR A IR o TESEE 15 MO1% - R Bk
#RIEZE CLRCMOS1 [ pin FIEERY 5 70 o it » G5 ZLAE ST BIOS 141 ENERR
CMOS ° FHEFTAEFTH BIOS %37 ENER: CMOS » HILLE S EHTRE A » IR
SEITIERR CMOS BHERTRBIRE - F5EE - HETERUH CMOS B HIEA G iEFR7ES

FT ~ R e o6 P & PHRRGROEAR © REZEAC » BRI PR CMOS 12 I T BbHEE -

FIETERR CMOS » TIRE G RMIEIB AR - 7705 BIOS 2 [EIRINREL - IF
FRIE R E R REHIFC AR
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1.4 TREBFETRIZEE

A

SRR
(9-pin PANEL1)
GE2RE 15 » 75

13)

R

WREHER R LT TR © T DTS ETEG L2 RIRTA L - NFBEARIEE(EHE
FHRIZH L - g LK R Z 4R -

I TS
e ORI  EAB
RO BT
PEg o PR A
BEAS -

HDLED-
HDLED+

PWRBIN ( T mE B ) :
BB AT _EATREIRFAR o 15 RTZE ([ AR FARARARA A i AR 77 2 o

RESET (£ BB ) :
BB RR AT LR ERR AR - B R B AEEBTIE F EATRE) » #£ T Ei%
FARAENAT EFTRLBY AN ©

PLED ( %%tk LED) :

LR _EHIFEJRARIETE TG © SAREIETEEERF » ML LED B7THE o Rifiate
A S3 [ERARAERT » LED ErfFAEIEE o AN S4 [EARRRESL AR (S5) IFF » LED &7
Pistl A

HDLED ( # g% #+ LED) :
B RAR AT LHYIERREE) LED © BEREIE (EA UK A & » LED E75EE »
B AR HHT R & A TIE © AR 3+ 22 A IRRAR ~ EaRFAR ~ EIF

LED ~ BER5H8) LED ~ MU\ K B2 B R BT A # 5E E ML R -
FRTETE MR R SR & IEFERART o

FEIR LED Kl \HER SPEAKER SRR LED oAkl
(7-pin SPK_PLED1) UMY WESEE ST
(EBME1H - Wi 5V | |
14) O[O[O]O
{1 li[e)(e](e)
PLEL+
PLED+

PLED-




Serial ATA3 H25H - < EVUHH SATA3 HEUEEST4E N
(SATA3_1: o o U EEFE T SATA ZhHE
M1 E - W = (L Lz 5 » B 6.0 Gbls T
12) (k) - N (EL e

(SATA3_2: 2 2 *M2_2 J SATA3_3 4t
CEEANRE & 1 G S8 o AN —(EETE g -
1) (F) H e -

(SATA3_3:

HZEE 1 H > w5 9)

(E)

(SATA3_4:

FHBHE 1 H > Wk

10) ()

USB 2.0 #E&t FEEM L&A RHESER o
(9-pin USB_3_4) TR % USB 2.0 HESHE T S8
(FEZHF 1 H » Rk {EHE AR

20)

(9-pin USB_5_6)
(GEZMZE 1 5 » W

19)

P-
USB_PWR

USB 3.2 Genl HE$t

Vbus.

EEER A — e - &

(19-pin USB3_56) o oo QIO PSR USB 3.2 Genl HESTES ] STHERT
(H2H5E 1 HoH 8 e el e oo BN
H o @5k s) o s oo
BT & et A e A B A
(9-pin HD_AUDIOL1) ‘M‘Cﬁgw o FEHIAEREEN ©
(FE2ME 1 H > W L8 e N
25) 1
ouT2_L
J_SENSE
OouT2_R
MIC2_R
MIC2_L
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Q 1. AT BRI BT E NI (ack Sensing) » (B4 FAOTITALLA
717 HDA 7 GEIEREELF © i AR FH R %3 %ﬁﬁ;ﬁiﬁf@’%%ﬁ
2. HEEH ACT 97 ggﬂ@ﬁf ALl T A B e A R R AR B AT -
A. 5 Mic_IN (MIC) :##% MIC2_L °
B. /¥ Audio_R (RIN) i##£% OUT2_R H/§ Audio_L (LIN) i#£% OUT2_L °
C. 5#23l (GND) ##2 £ (GND) ©
D. MIC_RET J OUT_RET (£{} HD &3RIEREH o BATFEIE AC” 97 Eill
[ATHT Fi#EE -
E. Z R BB AZL 5 i » GEFIT1FE Realtek FZEHIEHTHHT T FrontMic) TE37H%
[EREEE] °

BEER /K B R R AR ERHED = (1 4-Pin 7J<‘(%
L FAN_SPEED_CONTROL 4 % %R o E .ﬂ'i
(4-pin CHA_FAN1/WP) FA,jAv“éffjgiﬁ S 3-Pin CPU UK ER » usﬂ%
(E2REE 1 E - W - ool Fpjp13e
26)
(4-pin CHA_FAN2/WP)
;ﬁ%ﬁ?ﬁ;ﬁ 1 E #ﬁ% FAN_VOLTAGE CO'\:frAR,\:)LSPFEAENDisPEEDJ}C}NTROL
16)
(4-pin CHA_FAN3/WP) —
(E2ME1H » W
17)

CPU JalJm1Z5E FAN_SPEED A BEHRAL F 4-Pin CPU JAl
(4 pin CPU_FAN1) O TomCQNw | |ravspeeo conmro o ( EReff) ) B0 » #510EH
(GEZMFE1H » Wik E3H2 3-Pin CPU G » 34

3) ree B%E Pinl1-3 ¢

CPU /KB o vorae o serEED A= EHEHEC ( 4-Pin /KI% CPU

R 75 i ©onp | |PAN-SPEEDCONTROL il FRRDH o IR EER

(4-pin CPU_FAN2/WP) 3-Pin CPU KIFRVG » FEHEE
(E2ME1E - W e Pin1-3°

2)
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ATX BJRFEH

(24-pin ATXPWRI1)
(GHEZHZE 1 5 » W

7)

AL i —%H 24-pin
ATX BIFFEIH o 72T
20-pin ATX FEIFHLIER -
A Pin1 K Pin13 °

ATX 12V FEIF#E
(8-pin ATX12V1)

(GE2HFH 1 E - Wik
1)

RAEBEMBC i —#H 8-pin ATX
12V BRI o FEFEA
4-pin ATX BHIFHLIERS > FEiH
APinl % Pin5 e

Fey e R e gt

(9-pin COM1)
(GE2HE 1 H > Rk

21)

It coM1 HESF 48 751
PR o

e st : A ERATHIE TR

(2-pin CI1) Jato By (EEIDRE  AT(EE

(E2ME 1 E - W o RN B TER -

15) EEEFATARE » Herk
DR R 2 (0
Bt o

TPM HEgt o . Dwe (HBTHREETALEE

(17-pin TPMS1) 3% O2320:0 (oM M TRERETE

(FE2HE1E » W
22)

o
o
o
18
o
o
o
o
o

GND —
SERIRQ # —
S_PWRDWN # —

LAD2

LAD1 —
SMB_DATA_MAIN —

GND —

aND —;

SMB_CLK_MAIN —

W B R R E R
#Z o TPM A thRETE LS
B4~ RIS )R E T

B -
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AMD FAN LED #Eét
(4-pin AMD_FAN_LED1)
(FE2HEE 1 E » w9

6)

12V G R B

AMD FAN LED #E#t A sz
AMD HEERBEFTH) RGB LED
JERAR o M HLEEE T A E
e 2 HE LED HREAZUR
LR TS -
FAN LED &s » & RIFART it
Aok -

RGB LED #E#t

(4-pin RGB_LED1)
(GE2HEE1E W%

23)

12V G R B

BEHEST A 852 RGB LED £
o AL A SR A LED
HEEARCR -

LRI ST
RGB LED #4 » 3 RIAART i
Ei%:

* B ETEESIAYEEMEEEA 0 &
ZHE39H -

ATEHE LED Bt
(3-pin ADDR_LED1)

(HE2HE1H =%
24)

1
GND
DO_ADDR

vouT

PEHEST A b T R i 2 %
& TE LED JEAXAT P E 4k LED
JERAR

B o h gt ek KT
Fnt LED B4 > FRIFAFT i
Ei%:

* BRETEYESRUREAREA » 55
2HF 40 H -
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

e Bentuk dan Ukuran Micro ATX
® Desain Kapasitor Solid

e Soket AMD AM4
¢ Digi Power design

e Desain 10 Fase Daya

e AMD Promontory B450

e Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

¢ 4x Slot DIMM DDR4

e CPU seri AMD Ryzen (Matisse) mendukung DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa
buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC,
memori tanpa buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Picasso) mendukung DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Summit Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC,
memori tanpa buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Raven Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Picasso dan Raven Ridge), ECC hanya
didukung dengan CPU PRO.

* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

* Lihat halaman 22 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4
UDIMM.

¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

¢ Mendukung modul memori Extreme Memory Profile (XMP)

* 15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM
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Slot Ekspansi

Grafis

CPU Seri AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge, dan Pinnacle
Ridge)
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x16 mode)*
e 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)
CPU Seri AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x8 mode)*
e 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)
CPU Seri AMD Athlon
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x4 mode)*
e 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
e 1 x Slot PCI Express 2.0 x1
e Mendukung AMD Quad CrossFireX"™ dan CrossFireX"

e Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri
Ryzen*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum
mendukung hingga 16GB.
* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori
sistem 32GB terpasang.
¢ Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI
¢ Mendukung Tiga Monitor
¢ Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga 4K
x 2K (4096x2160) @ 24Hz/(3840x2160) @ 30Hz
¢ Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz
* Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz
¢ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
¢ Mendukung HDCP 1.4 dengan port DVI-D dan HDMI 1.4
¢ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 1.4
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Audio e Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC892/897 Audio Codec)

¢ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

LAN ¢ 1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
* Realtek RTL8111H
¢ Mendukung Wake-On-LAN
e Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
¢ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
¢ Mendukung PXE

1/0 Panel ¢ 1x Port Mouse/Keyboard PS/2
Belakang e 1xPort D-Sub
e 1xPort DVI-D
e 1xPort HDMI
e 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
e 1x USB 3.1 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung Perlind-
ungan ESD)
e 1x USB 3.1 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung Perlind-
ungan ESD)
e 4xPort USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
e 1x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
e Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan ¢ 4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug*
* Lajur berbagi M2_2 dan SATA3_3. Jika salah satunya sedang
digunakan, maka yang lainnya akan dinonaktifkan.

e 1 x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung jenis modul
2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)
(dengan Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge dan Pin-
nacle Ridge) atau Gen3x2 (16 Gb/s) (dengan Seri Athlon)**

** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

* 1x Soket M.2 (M2_2), mendukung modul tipe Kunci M

2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s
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Konektor

Fitur BIOS

¢ 1x Header Port COM
¢ 1x Header TPM
¢ 1x Header Chassis Intrusion
¢ 1 x Header LED Daya dan Speaker
¢ 1x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36 W
¢ 1x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
¢ 1 x Kipas Header LED AMD
* Kipas Header LED AMD mendukung LED strip dengan
pemuatan maksimal 3A (36W) dan panjang hingga 2,5M.
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* 3 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, dan CHA_
FAN3/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin
sedang digunakan.
¢ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
¢ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan
e 2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
¢ 1 x Header USB 3.1 Genl (Mendukung 2 port USB 3.1 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

e AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
¢ Mendukung “Plug and Play”

e ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

¢ Mendukung jumperfree

¢ Dukungan SMBIOS 2.3

¢ Multipengatur Voltase DRAM
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Monitor Per- ¢ Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
angkat Keras ¢ Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa

0s

Air

¢ Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

¢ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Aiir,
Sasis/Pompa Air

e Deteksi CASE OPEN

¢ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

e Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi ¢ FCC,CE

¢ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi
tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena over-
clocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

US.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo: 1 1.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : B450M Pro4 R2.0
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: E{f”"/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
B450M Pro4 R2.0 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
September 25, 2020
(Date)

P/N: 15G062252001AK V1.1
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